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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]

-

® Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
n

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.

o Liquid has penetrated into the equipment.

o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.

o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-

TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-

AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:
http://www.msi.com/service/download

Contact our technical staff at:
http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been

tested and found to comply

with the limits for a class B N 1 996
digital device, pursuant to

part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7788

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BT E W
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special han-
dling when recycled or disposed of in California. For further information please
visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
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WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate diirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AECTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLei
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisHEHNs OKpYXatoLLeln Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCAILLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHust
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTky Mo OKOHYaHWK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpPoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.
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GETTING START

ENGLISH

Thank you for choosing the H61M-E33 (G3)/ H61M-E22 (G3) series (MS-7788
v3.x) Micro-ATX mainboard. These series are designed based on Intel® H61 chip-
set for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA1155
processor, these series deliver a high performance and professional desktop plat-

form solution.

Layout

USB 2.0 ports

USB 2.0 gorts

HMDI port

]

Top : mguse
Bottomikey!

board

PCI_E2

@ezaJFP2

JPWR2

JBAT1

JCI1

JAUD1
BEELE  (EEEIEEEEEEREEL (EEEEY (EEEED

[ [ze] sysFani

JPWR1




SPECIFICATIONS

Processor Support
= Support 3rd generation Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processors for LGA1155 socket

Chipset
= |ntel® H61 chipset

Memory Support
= 2x DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supports Dual-Channel mode

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® 8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8-channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
m 4x SATA 3Gb/s ports by Intel® H61

Connectors
® Back panel
- 1x PS/2 mouse port
- 1x PS/2 keyboard port
- 6x USB 2.0 ports
- 1x HDMI port*
- 1x VGA port*
- 1x LAN jack
- 3x flexible audio jacks**

*(The HDMI & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.)
**(To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be

outputted from front panel.)




MS-7788

= On-Board Connectors
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Parallel Port connector
- 1x Serial Port connector
- 1x TPM connector
- 1x Chassis Intrusion connector

Slots
= 1x PCle 3.0 x16 slot
= 1x PCle 2.0 x1 slot

Form Factor
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

Mounting Screw Hole
= 6 mounting holes

For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com/service/cpu-support

For more information on compatible components, please visit

http://www.msi.com/service/test-report

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

PS/2 mouse LAN Line-In
Line-Out
)
HDMI port MIC
=)

PS/2 keyboard H D m I ™ USB 2.0 ports

A IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output
from front panel.

* The HDMI & VVGA ports only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

CPU & Cooler Installation for LGA1155

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the mainboard.

Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to
assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle
is the Pin 1 indicator.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator
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Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly.
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.

2. Theloading plate should automatically lift up as the
loading lever is pushed to the fully open position.
Do not touch any of the CPU socket pins.

3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to
hold the CPU by the base with the metal contacts
facing downward. The alignment keys on the CPU
will line up with the edges of the CPU socket to
ensure a correct fit.

4. Close the loading plate and remove the plastic
protective cap.

5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in
the socket. Press the loading lever down and lock
it under the retention tab.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or
thermal tape) on the top of the CPU. This will help
in heat dissipation and prevent CPU overheating.

7. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

8. Place the heatsink on the mainboard with the fan’s
wires facing towards the fan connector and the
hooks matching the holes on the mainboard.

9. Push down on the heatsink until the four clips get
wedged into the holes on the mainboard. Press
the four hooks down to fasten the cooler. As each
hook locks into position a click should be heard.

10. Inspect the mainboard to ensure that the clip-ends
have been properly locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

A IMPORTANT

* Do not touch the CPU socket pins.

*

Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before boot-
ing your system.

*

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by cov-
ering the socket with the plastic cap.

*

Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details
about CPU cooler installation.




Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands re-
quired for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is
an 1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/0
backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the
mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of
the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please
refer to the manual that came with the computer case.
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A IMPORTANT

* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard cir-
cuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clips to the side. Vertically
insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an
off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the
DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clips at each
side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is
properly seat and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM
slot’s side clips.

A IMPORTANT

* To ensure system stability, memory modules must be of the same type and
density in Dual-Channel mode.

* Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.
* Due to the hardware limitation, you should follow the installing procedures: first

memory modules, then graphics card. While uninstalling, remove graphics card
first if necessary.




JPWR1: ATX 24-Pin Power Connector

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect
the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and
firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power
cable should be hooked on the mainboard’s power connector.

JPWR2: ATX 4-Pin Power Connector
This connector provides 12V power to the CPU.

A IMPORTANT

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX pow-
er supply to ensure stable operation of the mainboard.

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the main-
board has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially
designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Re-
member to connect all system fans. Some system fans may not connect to the
mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can
be plugged into any available system fan connector.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
] 3o s
S 5 R
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SATA1~4: SATA Connector

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can con-
nect to one Serial ATA device. Serial ATA devices include disk drives (HD), solid
state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.

JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.

JCOM1: Serial Port Connector
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.




JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Expansion Connectors
This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as
USB HD s, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

JAUD1 : Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your com-
puter case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity
Design Guide.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer
case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system
will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the
warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

20
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JTPM1: TPM Module Connector
This connector connects to a optional TPM (Trusted Platform Module). Please
refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

JLPT1: Parallel Port Connector

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.

21



JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on
the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the sys-
tem can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned
on. If you want to clear the system configuration, set the jumper to clear the CMOS
RAM.

Keep Data Clear Data

A IMPORTANT

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the mainboard.

JUSB_PW1: USB power Jumper
This jumper allows you to enable/ disable the “Wakeup from S3/S4/S5 by USB
and PS/2 device” function.

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

Disabled Enabled

A IMPORTANT

If you set the jumper to Enabled, the power supply must be able to provide +5VSB
and at least 2A currents.
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle x16 slot

PCle x1 slot

A IMPORTANT

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

A IMPORTANT

The items under each BIOS category described in this chapter are under con-
tinuous update for better system performance. Therefore, the description may be
slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

The Menu Bar

System Date

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.
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M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.

Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

Overclocking

Aptio Setup Utility ght (C) 2011 Americ

[Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.
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EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Frequency
This is used to adjust the memory frequency.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

Extreme Memory Profile (X.M.P)
This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For
further information please refer to Intel’s official website.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.
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tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.

tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

twCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

{CKE
This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

tRTL
This item is used to set Round Trip Latency settings.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.
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Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Hyper-threading

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. The technology treats the two cores
inside the processor as two logical processors that can execute instructions
simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you
disable the function, the processor will use only one core to execute the in-
structions. Please disable this item if your operating system doesn’t support HT
Function, or unreliability and instability may occur.

Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating sys-
tems.

Execute Disable Bit
Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep
this enabled always.

Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual sys-
tems. See Intel’s official website for more information.

Intel VT-D Tech
This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further infor-
mation please refer to Intel’s official website.

Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a cer-
tain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclock-
ing, it is recommended this feature is disabled.

28



MS-7788

Intel C-State
C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

Package C State limit
This field allows you to select a C-state mode.

Long duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power
limit.

Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.
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Save & Exit

Aptio Setup Utility -

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reboot
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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HRE{E 7{H AAE 0| POST(Power On Self Test) ZZAMAE A|=HErL|Ct 5tH
ofl ot2ie| HIAIX|7F EA|Z|H, <DEL> 7|18 &2 A™e AlsHgLich

Press DEL to enter Setup Menu

(DELZ =21 8% Hw& AlZguct)
MNER7F SEs L AMS 2245t Foll HIAIK|7F AF2FHR| <OFF>9 <On>2
ME5104 AIAEIS CHAl HA7LE 2I4<RESET> HES =2] ChAl AIRFEHLICH &
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) Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

Susten Date 03

Main Menu

Ol HIF& Ar83stod AlZh EMEI Z2 7|2 AlAE” &g XMElFfLch
Advanced

ol Hiw& AtE5tod S 12 7|5l 58 dYsLct

Overclocking

Ol HI+& Ar&3stod DRAM Eto|Y X CPU 7|5of CiEh Mg xI-gLict
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M-Flash

ol Hiw& Ar&3to AEE|IX| E2t0|20iM BIOSE e47{Lt ZeHAIRLICH(FAT/
FAT32 Z2H M8)

Secu

Ol M+ 8 Ar835tod ZEIRtQ AFSAH 5 S MASLICH

Boot

ol Hiw& AtEstod & &x|o| @M =28 xIFELICH

Save & Exit
Ol Hi7+& AH&3tod BIOS 7| ZfolLt E1A| 7|2 HEE BIOSH| 2=5t1 gt &=
=AY g WAL HE5X| 21 BIOS A RECIEIE ZRE = UaLICH

HEZZ

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 America

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
Ol g&=2 CcPuU X HZE £xo| 3 23 EAIFLICH (971 T™8)

Adjust CPU Ratio
ol 52 2R HRlEE 23 &Tof #et T2 MMl LiF 2H 428 AN
SHE HiE ZHELICH ol @52 T2 M7 o] 7|58 XIY¥stE Fofot o
St

Adjusted CPU Frequency
ol 852 ZHE CPU Fot+E EAFLICH (7] H8)

Internal PLL Overvoltage

Ol 52 A835tod PLL Mg =& ELICh
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Extreme Memory Profile (X.M.P)
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Z2YE + gt

Command Rate

0| 882 DRAM B & & HMofgfLict

tCL
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tRP

0| M2 AbMol| E™E 4 QlE RAS ALO|Z 8 X o{&LIch DRAM RIS ™
O|T0f RAS7H ET AlZtE S| # x| R @2, 5T0| 25 28l DRAMO|
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®|E Zofot MEEL/ch
tRAS
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S 2™

tRFC

o] M2 RFC7I HZE| M2EE AL Mzl Mo s& ol ZEls Alz
S ZY#ct

tWR

O| &= 2 HOE| HAE M 7| BI|REf A ST HY AR K| Q| |4 AlZHZH
Zg MofgrLlch Z x| 5F7|2 dof cllo|E{E S ELch

tWTR
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Algt ZtAg HMofgrLch o] &52 7| WEE AlEtst7| Toll 1/0 gatingOl Z
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tRRD

CHE 43 9| active-to-active X[ XK|ZELIC}

tRTP

17| BRI A B R 7ho| AlZh ZhA g ZA-ELICh

tFAW
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0| &= 2 tWCL (Write CAS Latency) EHO|2 A&ofl AFEElLIC
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tRTL
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Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>& £t ME Hl7E ARELICH 2 mido| 12 HZE2 Efo|2g M
e £+ dauch

GT OverClocking

ol g52 St ez RHERZS Y48 £ HIFEYsteict

GT Ratio
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+ AE SEE aeiES g4stELc

47



Adjusted GT Frequency
Ol =2 2HE SEE e Fo+E EA

Euich (471 ©8)

DRAM Voltage
o| #=58 AH85tod 22| Merg =-FLct

CPU Features
<Enter>& £2{ ME HFE AIEELCL of M2 HFoM CPU 7I58 ZHE
£ A&l

Hyper-threading
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Active Processor Cores
Ol T A85tod HE|E ZEMM Fof =5 MEfE £ QgL

Limit CPUID Maximum
O|Fel 2 HMAIE X|Hst7| 2IFt FERM LILGE Z2MMe| S & AF
St & CIXHR EIR&LICH

Execute Disable Bit
Intel2| XD Bit(Execute Disable Bit) 22t 7|52 X|¢s 2 &Kol CHEt ‘T
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2 dystMle.

Intel Virtualization Tech
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Intel VT-D Tech
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Power Technology
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Lk

C1E Support
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D E Z 2 MM7} Enhanced Halt state (C1E)E XI5t x| et & LIct

OverSpeed Protection
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Intel C-State
C-state= A|AEI0| & HEH0]| 2= St ZR MM M LHF
FE Y el efuct

Package C State limit
Ol Z=0llM C-state Z=E =S & l&LICH

o

aA so0d

Long duration power limit (W)
ol Zet= & 7|ztol TDP MY Mgte =™ £ QlaLich

Long duration maintained(s)
ol =& & 7|z MY Agte| R Alte ZHE £ U&LICH

Short duration power limit(W)
Ol Z=&= B 7|7t TDP M AMgte ZHE £+ J&Lch
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Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Ol g2 Ar85to] ZE HE A2 #|Astn MYS SRELICH

Save Changes and Reboot

ol #28 Argstol HZ AE B MI L ALHS

Save Changes
Ol 52 Ar8stod A Are S MEFLICH

Discard Changes
Ol 52 M85t ZE WY AL S FIAFLICH

Restore Defaults
O &= A&35t04BIOS 32 UAI7H Mgt 2%

== Boot Override ==

2|4t

7|8t 2EgLUCH
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POUR COMMENCER

FRANCAIS

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Micro-ATX H61M-E33 (G3)/
H61M-E22 (G3) séries (MS-7788 v3.x). Les séries sont basées sur les puces In-
tel® H61 offrant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les proces-
seurs Intel® LGA1155 avancés, les séries sont trés performanantes et offrent une
solution adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.

Schéma

Top : mouse
Bottomlkeyboard

USB 2.0 ports

USB 2.0 gorts

HMDI port

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2{0 ports

D PCI_E2

(EEELES i

JAUD1
BEELE  (EEEIEEEEEEREEL (EEEEY (EEEED
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SPECIFICATIONS

Processeurs
= Supporte 3éme génération Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processeurs pour LGA1155 socket

Jeux de puces
= Puces Intel® H61

Mémoire supportée
= 2x DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supporte le mode double-canal

LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® 8111E

Audio

= Puces intégrées par Realtek® ALC887
= Supporte 8-canal audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
m 4x ports SATA 3Gb/s par Intel® H61

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1x port souris PS/2
- 1xport clavier PS/2
- 6x ports USB 2.0
- 1x port HDMI*
- 1x port VGA*
- 1x prise LAN
- 3x prises audio flexibles**
*(Les ports HDMI et VGA ne fonctionnent qu’'avec le Processeur Graphique
Intégré.)
**(Pour atteindre 'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre
sortis du panneau avant.)
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m Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
- 1x connecteur audio avant
- 1x connecteur de port Paralléle
- 1x connecteur de port Sérial
- 1xconnecteur TPM
- 1x connecteur Chassis Intrusion

Emplacements
= 1x emplacement PCle 3.0 x16
= 1x emplacement PCle 2.0 x1

Dimension
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

Trous taraudés de montage
= 6 trous de montage

Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com/service/cpu-support

Pour plus d'information sur les composants compatibles,
veuillez visiter

http://www.msi.com/service/test-report

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
pieces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Souris PS/2 LAN 1 O |ugnen

@ Ligne-Out
o
O |mic

Port HDMI
==]

Clavier PS/2 Hnml Ports USB 2.0

A IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre sortis
du panneau avant.

* Les ports HDMI et VGA ne fonctionnent qu'avec le Processeur Graphique in-
tégré.

INSTALLATION DU MATERIEL

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe et maintenir la stabilité du systéme.
Suivez les étapes suivantes pour garantir une bonne installation du CPU et le
ventilateur. Une mauvaise installation peut endommager le CPU et la carte mére.

Introduction du LGA 1155 CPU

Ala surface du LGA 1155 CPU vous noterez deux clés d'alignement et un triangle
jaune servant a aligner le CPU dans la bonne position sur la carte mere. Le tri-
angle jaune corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune corresponde a la Pin 1
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Suivez les étapes suivantes pour installer le CPU et le ventilateur correctement.
1. Décrochez et levez le levier a la position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le
levier est levé a la position complétement ouverte.
Ne touchez aucune broche du socket CPU.

3. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous
de tenir le CPU par la base avec les contacts
métaux vers le bas. La clé d’alignement du CPU
s’aligne sur les bords du socket pour garantir une
bonne correspondance.

4. Fermez le plaque et enlevez le couvercle plastique
de protection.

5. Inspectez le CPU s'il est bien posé dans le socket.
Appuyez le levier et verrouillez-le sous I'onglet de
rétention.

6. Régulierement étendez une couche fine d’enduit
thermique (ou une bande thermique) sur le haut
du CPU, pour améliorer la dissipation de la chaleur
et protéger le CPU de la surchauffe.

7. Localisez le connecteur de ventilateur de CPU sur
la carte mére.

8. Placez le ventilateur sur la carte mere avec les
fils vers le connecteur et les crochets adaptés aux
trous sur la carte mére.

9. Poussez le ventilateur jusqu’a ce que les quatres
pinces soient bien enclavées dans les trous sur
la carte meére. Appuyez sur le quatre crochets
pour fixer le ventilateur. Vous entendrez un clic de
chaque crochet mis en position.

10. Inspectez la carte mére pour assurer que le venti-
lateur soit correctement verrovuillé en place.

11. Finalement, attachez le cable du ventilateur de CPU au connecteur du venti-
lateur de CPU sur la carte.

A IMPORTANT

* Ne touchez pas les broches du socket CPU.

* Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démar-
rer votre systeme.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches du socket CPU
avec le couvercle plastique couvrant le socket.

* Veuillez vous-référer a la documentation du ventilateur de CPU pour plus de
détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage
nécessaires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de
l'ordinateur est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez
utiliser celui ci plutdét que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte
meére. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se fixer facilement dans la boitier
sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage du plateau avec les trous
taraudés de la carte mére et sécurisez la carte mére avec les vis fournies avec
le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la carte est mon-
trée ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez vous référer au manuel de votre
boitier ordinateur.

"2J91lIe BILOS /884U nesuued Np sNoJj S8

oaAe Jaubile,s JUBAIOP S|| "J81I0q NP 8JaL.,|
SIOA 81)9 JUBAIOP 8IMOS /eenug spod soT
|

BEERS)  (EEEEEEEEEEEED (EEEd EEEED [EEEED  EEEEY

A IMPORTANT

* Installez la carte mere sur une surface plate et propre.

* Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact
entre la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou
dans la boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Installation des modules de mémoire

1. Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur
le coté. Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement
DIMM. Le module de mémoire posséde une seule encoche en son centre
sur le bas et ne s'adaptera que s'il est orienté de la maniére convenable a
I'emplacement DIMM.

2. Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM.
Les pinces plastiques de chaque coté de 'emplacement DIMM se ferment
automatiquement lorsque le module de mémoire est correctement posé et
vous entendrez un clic.

3. Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par
les pinces de I'emplacement DIMM sur les cotés.

A IMPORTANT

* Au mode double-canal, assurez-vous d'installer les modules de mémoire du
méme type et de la méme densité.

* Toujours insérez tout d’abord les modules de mémoire dans I'emplecement
DIMM1.

* A cause de la limitation du matériel, vous devez suivre les procédures
d'installation : d’abord les modules de mémoire, ensuite la carte graphique.
Pendant le démontage, enlevez d’abord la carte mére si nécessaire.
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JPWR1 : Connecteur d’alimentation ATX 24-pin

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

JPWR2 : Connecteur d’alimentation ATX 4-pin
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

A IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mére.

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2 : Connecteurs d’alimentation du ventilateur
Les connecteurs d’alimentation du systéme de refroidissement suportent un sys-
teme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mére possede un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contréler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
sl N ‘@)0 ‘ ;ﬁ:@
S, FUCN S,
B T e e
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SATA1~4 : Connecteur SATA

Ce connecteur est un port d’'interface de Sérial ATA haut débit. Chaque con-
necteur peut étre relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques
durs (HD), lecteurs d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A IMPORTANT

* Veuillez ne pas tordre le cable SATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins,
il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mere pour un gain
d’espace.

JFP1, JFP2 : Connecteurs Panneau avant
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

JCOM1 : Connecteur de port sérial
Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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JUSB1, JUSB2 : Connecteurs d’extension USB 2.0
Ce connecteur est idéal pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute

vitesse tel que USB HDs, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems
et etc.

4
K]
CAN
'\9 o‘M
DK b
Mo
P
S0
()Qoo‘oe
9‘)\9

JAUD1 : Connecteur audio avant
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

JCI1 : Connecteur chéssis Intrusion
Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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JTPM1 : Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module, en option).
Veuillez vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de
détails et d'utilisations.

JLPT1 : Connecteur de port paralléle

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d’imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS

Le CMOS RAM intégré recgoit une alimentation d’'une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

Conserver les données Effacer les données

A IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le sys-
téme est éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que
le systéme est allumé; cela endommagerait la carte mere.

JUSB_PW1 : Cavalier d'alimentation USB
Ce cavalier vous permet d’activer/ désactiver la fonction “Réveiller du S3/S4/S5
par USB et le périphérique PS/2".

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

Désactivé Activé

A IMPORTANT

Si vous mettez le cavaliver en Enabled, I'alimentation doit étre capable de fournir
le courant +5VSB de 2A au moins.
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Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L'emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle x16

Emplacement PCle x1

A IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n'est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

A IMPORTANT

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguiliérement pour une meilleure
performance du systéme. Par conséquent, la description peut donc étre légere-
ment différente et n’est qu’a titre de référence.

Le barre menu

Syste Date

Main Menu
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systeme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

Overclocking
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.
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M-Flash
Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security
Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d’utilisateur.

Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

Overclocking

Aptio Setup Utility - C

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

Adjust CPU Ratio

Ce menu contrdle le multiplicateur qui sert & déterminer la fréquence du proces-
seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.
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L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en
I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra aprés que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

Intel Turbo Boost

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU supportant I'Intel Turbo Boost
Technologie. Ce menu sert a activer ou désactiver I'lntel Turbo Boost Technolo-
gie. Elle peut augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les
applications demandent une meilleure performance et le TDP reste dans la plage
de température. Elle peut également offrir une augmentation de la puissance sans
erreurs (Dynamique augmentation, baisse par étape).

OC Genie
Ce domaine sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Frequency
Ce menu sert a ajuster la fréquence de la mémoire.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

Extreme Memory Profile (X.M.P)
Ce menu sert a activer/ désactiver Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus
d'information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrélé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d’étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de con-
figurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration”
relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage contrdle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il controle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprées I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.
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tRP

Ce menu contrdle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit & précharger. S'il n'y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systéme.

tRAS
Ce menu détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRFC
Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

tRRD

Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.
tFAW

Ce menu sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).
twCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

{CKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

tRTL

Ce menu sert a régler les configurations Round Trip Latency.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée pour chaque canal.

GT OverClocking

Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking des graphiques inté-
grés.

GT Ratio

Ce réglage controle le ratio de la fréquence graphique intégrée pour activer les
graphiques intégrées de fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.
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Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée de graphique intégrée. Lecture uniquement.

DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Hyper-threading

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire la réponse du dernier utilisateur. La technologie prend les
deux coeurs dans le processeur pour deux proceseurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du systéme est
considérablement augmentée. Si vous désactivez la fonction, le processeur
n'utilise qu'un seul coeur pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver ce
menu si votre systéme d'exploitation ne supporte pas la fonction HT, ou il risque
d'avoir une instabilité.

Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs processeur avtivés.

Limit CPUID Maximum
Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux anciens systemes
d’opération.

Execute Disable Bit

Il peut prévenir des attaques malicieuses de “buffer overflow” ou les vers es-
saieraient d’exécuter des codes pour endommager votre systeme. Il est recom-
mandé de toujours garder ce menu en activé.

Intel Virtualization Tech

Améliore la virtualization et permet au systéme d’agir comme plusieurs sys-
témes virtuels. Pour plus d'informations veuillez vous référer au site officiel
d’Intel.

Intel VT-D Tech
Ce menu sert a activer/ désactiver l'lntel VT-D technologie. Pour plus
d'informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

Power Technology
Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

C1E Support
Activer cet article pour réduire la consommation d’alimentation du CPU lors de
I'arrét. Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

Permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa consommation d’énergie. Si
elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa
fréquence. Pour overclocking, il est recommandé de désactiver cette fonction.
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Intel C-State
C-state est un état du management de I'alimentation qui significativement réduit
I'alimentation du processeur quand il est inactif.

Package C State limit
Ce domaine vous permet de choisir une limite C-state.

Long duration power limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

Long duration maintained (s)
Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite
d’alimentation d’une longue durée.

Short duration power limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.
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Save & Exit

p Utility - Cc

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reboot
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults
Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==
Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.
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DEUTSCH

EINLEITUNG

Danke, dass Sie das H61M-E33 (G3)/ H61M-E22 (G3)-Serie (MS-7788 v3.x) Mi-
cro-ATX Mainboard gewéhit haben. Diese Serie basiert auf dem Intel® H61 Chip-
satz und ermdglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den
hochentwickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Serie die
ideale Losung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems
dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren
= Untersttitzt die Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®
Processoren der 3. Generation fir LGA1155 Sockel

Chipsatz
= |ntel® H61 Chipsatz

Speicher

= 2x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max.
16GB)

= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal

LAN
= Unterstiitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® 8111E

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887
= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA
® 4x SATA 3Gb/s Anschlisse liber Intel® H61

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge
- PS/2 Mausanschluss x1
- PS/2 Tastaturanschluss x1
- USB 2.0 Anschliisse x6
- HDMI Anschluss x1*
- VGA Anschluss x1*
- LAN Anschluss x1
- Audiobuchsen x3**
*(Die HDMI & VGA Anschlisse nur arbeiten mit integriertem
Grafikprozessor.)
**(Die 7. und 8. Kanale missen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
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= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- USB 2.0 Stiftleisten x2
- Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgéange x1
- Parallele Stiftleiste x1
- Serielle Stiftleiste x1
- TPM Stiftleiste x1
- Gehéausekontaktschalter x1

Steckplatze
= 1x PCle 3.0 x16-Steckplatz
= 1x PCle 2.0 x1-Steckplatz

Form Faktor
= Micro-ATX (22,6 cm X 17,3 cm)

Schraubenlécher fir die Montage
® Schraubenlécher fir die Montage x6

Weitere CPU Informationen finden Sie unter

http://www.msi.com/service/cpu-support

Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen fin-
den Sie unter

http://www.msi.com/service/test-report

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehér Teilenummern benétigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter  http://www.msi.com/index.php
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt Giber folgende Anschlisse:

PS/2 Maus

@ Line-In
@ Line-Out
]

O |mic

USB 2.0
Anschlisse

HDMI VGA Anschluss
Anschluss

;

PS/2 Tastatur Hnml”

HIGHOEFINTION MULTIMEDIA INTERFAGE Anschliisse
A WICHTIG

* Die 7. und 8. Kanéle mtissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Die HDMI & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

CPU & Kiihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kdihler zu instal-
lieren. Ein CPU-Kiihler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhler Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter Ein-
bau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Mainboard.

Erklérung zur LGA 1155 CPU

Die Obserseite der LGA 1155 CPU hat zwei Justierungen und ein gelbes Dreieck
um die korrekte Ausrichtung der CPU auf dem Motherboard zu gewahrleisten.
Das gelbe Dreieck des Prozessors definiert die Position des ersten Pins.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors

definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den Kihler ordnungsgemaf zu
installieren.

1.

Héngen Sie den Verschlusshebel aus und klappen Sie ihn in eine v

gedffnete Stellung.

Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem
zuriickklappen des Verschlusshebels mit nach
hinten klappen. Beriihren Sie keines Falls die CPU-
Pins!

Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den
Sockel passt. Die CPU muss dabei mit der Pin_seite
nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand
der Justiermarkierungen, dass die CPU in der
korrekten Position ist.

VerschlieRen Sie die Abdeckplatte und entfernen
Sie die Plastikabdeckung.

Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel
sitzt. Driicken Sie den  Verschlusshebel nach
unten und arretieren Sie den Hebel unter dem
Lifteranschluss.

Verteilen Sie die dafiir geeignete Warmeleitpaste
oder ein Warmeleitklebepad auf der Oberseite
der eingesetzten CPU. Dies verbessert die
Warmeableitung maRgeblich und verhindert damit
die Uberhitzung des Prozessors.

Machen Sie den CPU-Lifter-anschluss auf dem
Motherboard ausfinding.

Setzen Sie den Prozessorkiihler auf die CPU
und beachten Sie die Ubereinstimmung der
Lufterverankerungen mit den dafiir vorgsehenen
Léchern auf der Mainboard-Platine.

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des

ollsténdig

Lifters die Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten.

Das Einrasten sollte mit einem klick horbar sein.

rekt installiert ist.

schluss auf dem Mainboard.

A WICHTIG

*

Beriihren Sie die Pins des CPU Sockels nicht.

. Uberprijfen Sie das Mainboard um sicherzustellen, dass das der Kiihler kor-

. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem An-

* Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihler eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt

hat, bevor Sie Ihr System starten.

75



* Wenn keine CPU installiert ist, schlitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Kiihlerpaket fiir mehr Details
lber die CPU Kiihlerinstallation.

Schraubenldcher fiir die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/0-Platte und setzen Sie sie mit
leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehduses ein. Zur
Installation des Mainboards in lhrem PC-Gehause befestigen Sie zunéchst die
dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehéuse. Legen Sie das Mainboard
mit den Schraubenéffnungen iber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Mainboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen
der Befestigungslocher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen
erfahren Sie (iber |hr Gehausehandbuch.
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A WICHTIG

* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schédden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Berlihrung
des Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

* Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1. Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite
klappen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Das Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in
einer Richtung eingesetzt werden kann.

2. Drlicken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der
Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automa-
tisch ein wobei ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

3. Priifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bligeln
am DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

A WICHTIG

* Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.

* Aufgrund der Hardwarebeschrdnkung sollten Sie den Installationsverfahren
folgen: Bestiicken Sie Speichermodule zuesrst und installieren Sie dann die
Grafikkarte. Entfernen Sie gegebenenfalls die Grafikkarte zuerst wéahrend der
Deinstallation.
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JPWR1: ATX 24-poliger Stromanschluss

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

JPWR2: ATX 4-poliger Stromanschluss
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

A WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2: Stromanschliisse fiir Liifter

Die Netzteilllifter Anschllisse unterstlitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
s2ie, e =i,
T Tl e, =
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SATA1~4: SATA Anschluss

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Se-
rial ATA Geréaten gehoren Festplatten (HD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

A WICHTIG

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust
kénnte die Folge sein.

* SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.

JFP1, JFP2: Frontpanel Anschliisse

Die Anschliisse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfilillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate
direkt anschlieRen.

79



JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Erweiterungsanschlisse
Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-

Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Play-
er, Drucker, Modems und ahnliches.
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JAUD1 : Audioanschluss des Frontpanels
Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-

gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
gedffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu ldschen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.
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JTPM1: TPM Module Anschluss
Dieser Anschluss wird fir das TPM Modul (Trusted Platform Module, optional)
verwendet. Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

JLPT1: Parallele Schnittstelle

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zuséatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er ermdglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die Steckbricke fir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Loschen Daten

A WICHTIG

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbriicke stecken, um die
Daten im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen
Sie niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist.
Die Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.

JUSB_PW1: Steckbriicke zur USB-Stromversorgung
Mit dieser Steckbriicke kénnen Sie die Funktion “Wakeup from S3/S4/S5 by USB
and PS/2 device” aktivieren/ deaktivieren.

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

Deaktivieren Aktivieren

A WICHTIG

Wenn Sie die Steckbrticke auf Aktivieren (Enabled) umsetzen, muss die Stromver-
sorgung +5VSB und eine Stromdichte von mindestens 2 Ampere bereitstellen.
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-
stelle.

PCle x16-Steckplatz

PCle x1-Steckplatz

A WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte , um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu (iberprtifen.
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstlberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter Setup Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu &ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte lhr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betatigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

A WICHTIG

Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

Die Menlileise

Systen Date

Main Menu
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Menupunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.
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Overclocking
Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash

In diesem Men( konnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).

Security

Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Menii, um die Prioritat der Boot-Gerat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kénnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veranderungen speichern oder Idschen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

Overclocking

Antio Setup Utility

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency

Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstiitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency .
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige - keine Anderung moglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.
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EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stutzen.

Intel Turbo Boost

Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
Boost Technologie unterstiitzt. Hier kénnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhdht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und genligend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhoht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Frequency
Hier kdnnen Sie die Speicher-Frequenz angeben.

Adjusted DRAM Frequency R
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

Extreme Memory Profile (X.M.P)

Hier kdnnen Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) zu aktivieren/ deaktiv-
ieren, wenn OC Genie gestartet wird. Flr weitere Informationen beziehen Sie in
offizielle Website des Intel.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermen( durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwahlen [Link or Unlink] eingestellt, konnen Sie den DRAM Timing und die
folgenden “Advance DRAM Configuration” Untermeni anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. In diesem
Untermenu kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.
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tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorge-
ladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.

tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/0O Ansteuerungssignalen die Datenwie-
derherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu (iberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzdgerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP

Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW

Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

tWCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

{CKE
Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

tRTL
Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

GT OverClocking
Hier kdnnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.
GT Ratio

Diese Einstellung steuert das Verhéltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.
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Adjusted GT Frequency R
Zeigt die angepasste iGPU-Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung moglich.

DRAM Voltage
Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Hyper-threading

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhan-
dlung-rate zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die
Technologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozesso-
ren, die Anweisungen gleichzeitig durchfiihren kénnen. Somit, das Systemleis-
tung wird hochver-bessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet
der Prozessor nur einen Kern, um die Anweisungen durchzufiihren. Bitte deak-
tiveren Sie die Funktion wenn lhr Betriebssystem nicht HT Funktion stiitzt, oder
Unzuverlassigkeit und Instabilitat kdnnen auftreten.

Active Processor Cores
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.

Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors
fur altere Betriebssysteme begrenzen.

Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei
denen Wirmer, um lhr System mit Codeausfiihrung zu beschadigen. Es wird
empfohlen, halten Sie diese stets aktiviert.

Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual sys-
tems. See Intel’s official website for more information.

Intel VT-D Tech
Hier kénnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fiir
weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

Power Technology
Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt, verringert der
Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ihre CPU Ubertakten, wird
es empfohlen, diese Funktion deaktiviert ist.
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Intel C-State
C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System
im Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

Package C State limit
Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswéhlen.

Long duration power limit (W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstel-
len.

Long duration maintained (s)
Hier stellen Sie den Zeitraum fir die Leistungsgrenze fir einen bestimmten
Zeitraum ein.

Short duration power limit (W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fir einen kurzen Zeitraum
einstellen.
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Save & Exit

Aptio Setup Utility -

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit B
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reboot
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Men(punkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Menlpunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==

Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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PYCCKUMA

NOArOTOBKA K PABOTE

Bnarogapum Bac 3a npuobpeTteHne matepuHckoii nnatsl Micro-ATX cepumn
H61M-E33 (G3)/ H61M-E22 (G3) (MS-7788 v3.x). MaTepuHckue nnatbl AaHHON
cepun paspaboTaHbl Ha 6ase unnceta Intel® H61 v o6ecneunBatoT onTuManbHyo
NPOV3BOANTENLHOCTL CUCTEMBI. JTa Cepusi 06eCreUnBaeT BbICOKYH MPOU3BO-
AMTENBHOCTL M ABNSeTCA NpodeccMoHanbHoN NNaTgopmMolt Ans HACTONbHbBIX
MK, 6naropapsi COBMECTUMOCTY C YCOBEPLLEHCTBOBAHHbLIM NpoLieccopom Intel®

®dopmar

Top : mouse
Bottom{keyboard JPWR2

USB 2.0 ports

USB 2.0 gorts

HMDI port

[=] sysFant

Top: LAN Jack
Bottom: USB 2|0 ports

DIMM1
DIMM2

SYSFAN2

(ST T N L L N E L L L L UL LX)

O PCI_E1

JBAT1

D PCI_E2

Jen
JTPM1
(BREEREE]

JAUD1 mmelFP2

EEELD  [BEEEEEEEEEEEy (EEET (B3
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TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

Mopnepxka npoLeccopos
= [opaepxka npoueccopos Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® 3-ro nokonexus ans pasbema LGA1155

Ha6op mukpocxem
= Yuncert Intel® H61

Mopnepxka mopynei namMsTv

®m 2x pazbema DDR3 DIMM ans noakntodenuns moayneii DDR3 1333/ 1066
SDRAM (makc. emkocTb 16 'B)

= [logaepxka ABYXKaHaNbHOro pexvma

JiBC

= [logaepsxkka NIBC 10/ 100/ 1000 ¢ nomoLbto koHTponnepa Realtek® 8111E
3ByK

= BcTpoeHHast Mukpocxema Realtek® ALC887

= [loaaepxka 8-kaHanbHOro 3BykOBOrO BbIXoAa

= CoBMECTMMOCTb CO cTaHaapTom Azalia 1.0

WUntepdeiic SATA
m 4x nopta SATA 3 I'6/c Ha Mukpocxeme Intel® H61

Pasbembl
= Pazbembl Ha 3aHeli naHenu
- 1x nopT mbiwn PS/2
- 1x nopt knasnatypsl PS/2
- 6x noptel USB 2.0
- 1x nopt HDMI*
- 1x VGA nopt*
- 1x paswem ans JIBC
- 3x rnbkux ayamo pasbemoB**
*(pasbembl HDMI n VGA paboTatoT TOMbKO Npu UCMONb30BaHUN UHTErpu-
POBaHHOro rpacnyeckoro npoLeccopa).
**(Ans 8-kaHanbHOro 3Byka Heo6X0AMMO MOAKMoYaTh 7-0W 1 8-0i kaHanbl
K pa3bemam Ha nepegHen naHenu.)
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= PazbeMmbl Ha nnate
- 2x pasbemoB USB 2.0
- 1x ayauopasbem Ha nepefHeii naHenu
- 1x pasbem napannenbHoro nopta
- 1x pa3bem nocrneposaTenbHOro nopTa
- 1x TPM pasbem
- 1X pa3bem JaTymka oTKpbIBaHUS Kopryca

MHespa
= 1x rHespgo PCle 3.0 x16
= 1x rHespo PCle 2.0 x1

®dopm-akrop
= Micro-ATX (22,6 X 17,3 cm)

OtBepcTHe NoA YCTaHOBOYHbIV BUHT
= BX OTBEPCTUIA ANS KpenneHus

MocneaHwe ceeaerns o nogaepxusaemblx LIM cm.

http://www.msi.com/service/cpu-support

[lonomnHUTENbHbLIE CBEAEHUS O COBMECTUMBIX KOMMOHEHTaX
cM. Ha BeB-cTpaHvue

http://www.msi.com/service/test-report

[lns nonyyeHus cBeieHWii 0 NproGPETEHNN AOMNONHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB 1
HoMepax AeTanei NpuobpeTeHnn BbINOHATE NOUCK Ha CTpaHuLe
http://www.msi.com/index.php

93



3AOHAA NMAHETb

Ha 3a,qu|7| naHenun pacnosioXXeHbl cnefykowmne TUnbl pa3bemMoB:

TnHeiHbIn
BXof]

Mbilwn PS/2

noptel USB 2.0

TnHeiiHbIi
BbIXOZ,

MwukpochoH

knasuatypbl PS/2 H D m I " MopTbl USB 2.0

ABHMMAHMEI

* [ns 8-kaHanbHOro 3Byka HeobxoAMMO MoAKYaTk 7-0v u 8-0i KaHarbl K
pasbemam Ha nepeaHes naHesnm.

* Pasbembl HDMI n VGA paboTatoT TONbKO Npu MCMOb30BaHNN UHTErPUPOBaH-
HOro rpagpu4eckoro rnpouyeccopa.

HACTPOWKA AMMAPATHOIO OBECMEYEHNSA

YcraHoeka LIM v BeHTunsitopa ans LGA1155

Mpu ycTaHoBKe npoLeccopa obs3aTensHo ycTaHoBUTe BeHTunsitop LiM. Bew-
TunsTop LIM npeaynpexaaet neperpesaHne n obecneuvBaeT cTabunbHOCTb
paboTbl cucTembl. Huxe npeacTaBneHbl MHCTPYKLMW MO NPaBUIbHON YCTaHOBKE
npoueccopa v BeHtunstopa LiMN. HenpaeunbHasa ycraHoBka NpUBOAUT K BbIXOAY
13 CTPOSI MPOLIECCopa N MaTEPUHCKON MaThl.

Mpoueccop LGA 1155

Ha nosepxHocTu npoueccopa LGA 1155 nmetoTca aBa 3Haka COBMELLEHUS U
KENTbIA TpeyronbHuK Ans npaawanoﬁ YCTaHOBKM npoLeccopa OTHOCUTESTbHO
MaTepMHCKOIﬁ nnatbl. XXenTblii TPEYyronbHUK yKasblBaeT KOHTaKT 1

Kntou coBmelleHnst Kntou coBmelLieHnst

2KenTblil TpeyronbHWK ykasblBaeT KOHTaKT 1
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[ins npaBunbHOIA YCTAHOBKW BEHTUIATOPA U MPOLECCOpPa BbINOMHUTE Crieayto-
Lne AeicTus.

1. OTuenuTe 1 NOMHOCTLID NOAHUMUTE pbivar uKcaLmum.

2. [pwv nogbeme pbiyara rkcaLm aBToMaTu4ecku
noAHMMaeTca 3arpy3oyHas nnactuHa. He Tporait-
Te KOHTaKTbl yCTaHOBOYHOW NaHenu npoteccopa.

3. AKKypaTHO yCTaHOBMTE MPOLIECCOP B COOT-
BETCTBYIOLLEE THE30. [lepxuTe npoLeccop 3a
OCHOBaHWeE, HaNpaBnB METANMNYECKNE KOHTaKTbI
BHU3. MpU NPaBUNLHOM YCTaHOBKe 3HaKW COB-
MELLEH!s Ha NPOLIECCOPe AOMKHbI COBMaaaTh ¢
KpasiMu rHe3aa Ans npoueccopa.

4. 3akpoiiTe 3arpy304Hyto NNAcTUHY U CHUMUTE
3aLYUTHBINA NNACTUKOBBIN KOMMa4oK.

5. lpoBepbTe HAAEKHOCTb YCTAHOBKM NpoLeccopa
B COOTBETCTBYIOLIEM rHe3ae. OnycTuTe BHU3
pbiyar hukcaLmu 1 3aKpenuTe ero 3a yLiko
Kproyka dukcaLmm.

6. PaBHOMEpHO HaHecuTe TOHKWIA CNo TepMonacTbl
(Mny TepMOIEHTY) Ha BEPXHIOIO NaHenb npoLec-
copa. 3To No3BOMsIeT YBENUYNTL Tennonepeaady
1 NpepynpexaaeT neperpesaHne npoleccopa.

7. Hangute pasbem ansa BeHTunatopa LM Ha
MaTepUHCKol nnare.

8. YcraHoBMTe paaunaTop Ha MaTepuHCKyto nnaty,
HarnpaBuB ero nNpoBo/ja B CTOPOHY pasbema Ans
BEHTUNATOPa W COBMeLLas KPIoYkn C OTBEPCTUSI-
MU B MaTepPUHCKOM nnare.

9. HaxmwuTe Ha paguaTtop cBepxy Tak, UTobbl
3aKpenuTb YeTbIPe 3aLLernku B OTBEPCTUSIX Ha
MaTepuHcKoli nnate. Haxmute Ha 3alenku Ans
3akpenneHust BeHTUnsTopa. Kaxablil U3 KpioukoB
3aKpennseTcs LWenykoM.

10. OcmoTpuTe MaTEPVHCKYIO NnaTy 1 onpeaenute
NpaBUMbLHOCTb 3aKpenmeHNs 3aXVUMOB.

11. W, HakoHeLl, nofkntounTe kabenb BEHTUNSTOPa NpoLieccopa k pasbeMy
BEHTMNATOpa Ha CUCTEMHON nnare.

ABHMMAHMEI

* He TporaiiTe KOHTaKTbl YCTaHOBOYHOU NaHenu npoLeccopa.

* [epen 3arpy3Kkovi cucTeMbl MPOBEPLTE FEPMETUYHOCTb COEANHEHNST MEXAY
MPOLECCOPOM U BEHTUIISITOPOM.

* Ecrv poLeccop He yCTaHOBIIEH, 3alyMLaiTe KOHTAKTbI YCTaHOBOYHOM naHe-
11 npoyeccopa MiacTMKoBbIM KONaqkom.

* lNoapobHoe onucaHue yCTaHOBKM BEHTUNSTOPA OXIaXAEHNs IPOLeccopa CM.
B JOKYMEHTaLUW B [JaHHOMY BEHTUIIATOPY.
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OTBepcTUA Mo/ YCTaHOBOYHbIE BUHTBLI

[lns yCTaHOBKM MaTepUHCKOM NnaTbl Ha MOHTaXXHOI NnaTe cucTemHoro 6rioka
cHavara ycTaHOBWUTE HEOBXOANMbIE YCTAHOBOYHbIE CTOVKW. ECniv B kOMMneKT
MOCTaBKV CUCTEMHOrO Gr10Ka BXOAWT 3aAHsIs NaHenb BBOAA-BbIBOAA, 3aMEHUTE
ee 3afHell NaHenbio BBOAA-BLIBOAA, KOTOpas MOCTABMSIETCS C MaTEPUHCKON nna-
Toii. 3aAHss NaHernb BBOAA-BbIBOAA 63 Tpyaa yCTaHaBNMBAETCS B CUCTEMHOM
6roke KomnbtoTepa 6e3 NprMeHeHUst BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOM-
Ki1 MOHT&)KHOVI MAIaThl C OTBEPCTUSIMU MOA YCTAHOBOYHBIE BUHTLI HA MaTEPUHC-
KOVi MnaTe 1 3aKpenuTe MaTePUHCKYIO NnaTy BUHTAMU, KOTOPble MOCTaBMAOTCS
BMECTE C CUCTEMHBIM BIIOKOM. Hike nokasaHo pacnonoxeHne oTBEPCTUI Mo
YCTaHOBOYHbIE BUHTbI. [JOMOMHUTENBHYIO MHOPMALMKO CM. B PYKOBOACTBE K
CUCTEMHOMY BIIOKY.

-degLo o xu B.L1NLOBING0D "BNOLQ OJOHWSLOUD

91199 19HXUOT efogiqg-eifogd I9wedeed

‘efogiqg-eyogs NUBHEU YSHITeE BH MINBULO
nuaHeu naHiree AHodolo & 1IqHaraedueH

O
l%ﬂ%ﬂ“

o
feECe EEEEEEEEEEE BEEED B g

ABHMMAHMEI

* [MonoxuTe MaTePUHCKYIO MIaTy Ha POBHYH U YUCTYH) MOBEPXHOCTb.

* Bo usbexaHune nospexxgeHvs MaTepMHCKOﬁ nnarbl, 3aernﬂﬂﬁTe BJ1eKTPOH-
Hbl€ KOMIMOHEHTbI Ha yCTaHOBOYHbIX CTOMMKaXY u3beras nx COlNPUKOCHOBEHUSA C
CUCTEMHBIM BIT0KOM.

* I'Iposepbre HapexXHOCTb KperieHUs Bcex MeTasl/lin4eCcKux KOMNOHeHTOB Ha
MaTepVIHCKOVI' nrnare niv BHyTpu CUCTEMHOIo 6rnoka. HeaaernneHHb/e Aerann
MOryT MpnuBeCTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHUO MaTEpMHCKOM' nnarbl.
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YcraHoBka Moayneii namsit

1.

OTOABVHLTE B CTOPOHY KNEMMHbIE 3a)XUMbl 1 OTKpoOWiTe rHe3fo DIMM.
BepTukanbHo BCTaBbTe Moaynb namat B rHe3no DIMM. B HuxHel yactv
MOZynsi NaMsAT UMEeTCS CMeLLEeHHas OT LieHTpa BbleMKa AJ1st NpaBuibHOMN
yCTaHOBKV Moaynsi B rHe3fo DIMM.

YcTaHosuTe Moaynb namatu B rHesno DIMM ao ynopa. Mpu npasunbHoM
nonoXeHnn moayna NamAaTu B rHe3e NnacTukoBble 3alleriki ¢ obeunx
cTopoH riesaa DIMM aBTomaTtnyecku 3allenkusatTcs.

Y6eautech, YTo MoAynb NaMsTH 3acukcuposaH B rHesde DIMM 3awjenkammn
rHesga.

ABHMMAHMEI

*

*

ﬂﬂﬂ obecrnieyeHusi cTabunbHov pa50Tbl CUCTeMbl B ABYXKaHalslbHOM pexume
ycTaHaBnnBaroTCAa MOZY N namMAaT OQUHaKoBOro tura u eMKOCTU.

Bcerpa HaunHaiiTe yctaHoBKy mogynevi namsitu ¢ rHesga DIMM1.

* Bceasisanc annapatHbIMW orpaHn4eHvsiMU, BbIMOJIHUTe criejyroLymne NHCTPYKLYnn

10 yCTaHOBKe: cHadarna yctaHoBUTe MOAYInN NnamsTu, 3aTteM BUAeoKapTy.
an BbIMOJTHEHUW AeMOHTaxa npuv Heo6xo,qmmocm CHad4aria n3Briekute
BugeokapTy.

97



JPWR1: 24-koHTaKTHbI pasbeM nutanust ATX

OTOT pasbem npegHa3Ha4eH A1 NoAKIIoYeHNst 24-KOHTaKTHOro 6rioka NUTaHus
ATX. Ans nogkntoyeHus 6rnoka nutanus ATX ¢ 24-KOHTaKTHbIM pa3beMOM COB-
MecTUTe kabernb NUTaHKUsi C pa3beMoM 1 MPOYHO 3akpenuTe ero. Mpu npaBunb-
HOM BbINOHEHWV MOAKIIOYEHUA 3allenka Ha kabene NUTaHus 3akpennseTcs B
CUINOBOM pasbeme MaTEePUHCKOI nnatbl.

JPWR2: 4-koHTaKTHbIV pasbem nutanua ATX
310T pasbem obecneynBaeT noaady 12 B nutanusa Ha npoueccop.

e
>,

[SNe
2%,

ABHMMAHMEI

[ns obecneyernsi ctabunbHoN paboTel CUCTEMHOM nnaTel NPOBepbTe Ha-
AEXKHOCTb MOAKIMIOYEHNST BCeX kaberneyi nuTaHusi kK CooTBeTCTBYyIoLyeMy BrioKy
rmtannsa ATX.

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2: Pazbembl MUTaHUs BEHTUISITOPOB

Pasbembl nuTaHus BEHTUNATOPOB MNOALEPXKMBAKOT BEHTUNATOPLI C NUTaHNEM
+12 B. Ecnun Ha cucTemHoI nnaTte ycTaHoBNEHa MUKPOCXeMa annaparTHoro
MOHUTOpPUHra, HeOSXO,ClVIMO ncnonb3oBaTth cneyuanbHble BEHTUNATOPBI C
AaTyMKamMn CKOpPOCTW AN1A UCMOJIb30BaHUA (byHKLI,I/II/I ynpasreHnsa BEHTUNATO-
pamu. O6s3aTensHo NOAKNK4YNTE BCE CUCTEMHbBIE BEHTUNATOPDI. HeKOTOpre
CUCTEMHble BEHTUNATOPbI NOAKNIOYAKTCA HE K MaTepMHCKOVI nnare, a Hanpamyr
K UCTOYHUKY NUTaHUSA. BeHTVIﬂﬂTOpr CUCTEMbI NOAKMYAKTCH K CBOGO,C[HbIM
pasbemam Ana BEHTUNATOPOB.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
sl e s=le,

S, IS, S,
=X ”:;} L% é;’b(’oo« =3 %:if
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SATA1~4: Paavem SATA

J[laHHbIV pasbeM SIBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MHTepdericom Serial ATA. K
nobomy pazbemy Serial ATA MOXHO NOAKIIOYMTE OAHO YCTpoiicTBO Serial ATA.
K yctpoiictBam SATA OTHOCATCS XeCTKue ANCKWU, TBepAOTENbHbIE HAKONMUTENN
W HaKOMUTENW Ha ONTUYeckux anckax (komnakt-aucku/ DVD-gucku/ Blu-Ray-

ANCKN).
ABHMMAHMEI

* Wsberavite nepernbos kabenss SATA noa npsiMbimM yriiom. B npotusHom criy-
4ae, BO3MOXHa MoTepsi AaHHbIX Npy nepejade.

* Kabenun SATA ocHalyeHbl oanHaKkoBbIMu Busikamu ¢ obenx cTopoH. OagHako
/17151 9KOHOMMM 3aHUMaeMOro MPOCTPaHCTBa PEKOMEHYETCs1 K MaTePUHCKOM
nnare noAKoYaTh MaoCKuii pasbem.

JFP1, JFP2: Pasbembl nepeaHeit naHenu

OTW pazbembl UCMONbL3YKTCA AN NOAKMIOYEHUS KHOMOK M MHAMKATOPOB,
pacrnonoxeHHbIX Ha NepeaHeii naHenu kopnyca. Pasbem JFP1 cootBeTcTBYET
ctaHgapTam Intel® Front Panel I/O Connectivity Design.

JCOM1: Pasbem nocrnepoBaTenbHOro nopra

[laHHbIi pasbem SBNSETCS BbICOKOCKOPOCTHBLIM MOCNEA0BaTENbHbLIM MOPTOM
nepepaun AaHHbIx 16550A ¢ 16-paspsigHoit nepepaveii FIFO. K atomy pazbemy
MOXHO NOAKMIOYUTL YCTPOCTBO NOCNeA0BaTENbHLIM HTEPMENCOM.
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JUSB1, JUSB2: Pasbembl paciumpenusi USB 2.0
JTot pasbem CNy>XUT AnA NOAKIMOYEHNA TaknX BbICOKOCKOPOCTHbIX nepmcbepw?l-

HbIX YCTPOWCTB, Kak XecTkue Ancku ¢ nHtepdeicom USB, undposble kamepsl,
MP3 nneepbl, NpUHTEPbLI, MOAEMBI U T. 4.
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JAUD1: AyanopasseM Ha nepefHeit naHenu
OTOT pasbem CNyXuT Ans NOAKIIYEHVS ayauopa3bemMa Ha nepeaHeit naHenu

cucTemMHoro 6noka. 3ToT pa3bem CoOTBETCTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel
1/0 Connectivity Design.
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JCI1: Pasbem gatymnka oTKpbiBaHUs Kopryca

K aTomy pasbemy nogknioyaeTcs kabenb AaTynka, yCTaHOBNEHHOTO B Kopriyce.

3T0T AaTuMK cpabaTbiBaeT Npu BCKPLITUM CUCTEMHOTO Grioka. CrcTema 3anomu-
HaeT 3To cobbITUE U BblAAET NpeaynpexaeHne Ha skpaH. [Ins oTknioYeHus npe-
AynpexaeHns HeobxoanMO yAanuTb 3anucaHHoe cobbiTe B HacTpoiikax BIOS.
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OTOT pasbem npeaHasHayeH ANns NOAKMIOYEHNS NpYobpeTaemMoro AononHu-

Platform Module). [lononHuTenbHbIe CBeAEHNs CM. B ON1caHum mogyns 6e3o-
TenbHO rHesaa napannenbHoro nopta. MapannenbHbiid nopT

J[laHHbIVi pasbeM NOAKNoYaeTcs K AoNonHuTensHomy mogynio TPM (Trusted
nacHoct TPM.

JLPT1: Pasbem napanrnenbHoro rnopra

JTPM1: Pasbem mogynst TPM

CTaHAapTHbIN

Enhanced Parallel Port (EPP) n

NOpPT NPUHTEPA, NOAAEPKUBAIOLLNIA PEXNUMbI
Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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JBAT1: MNepemblyuka ouncTkM AaHHbIX CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS-namaTh ¢ nUTaHnem oT 6aTapeiiku Ans XpaHeHus
AaHHbIX 0 KoHUrypaumm cuctemsl. C nomoLpio namatn CMOS onepauuoHHas
cuctema (OC) aBTOMATUYECKW 3arpyxaeTcs Kaxablii pas npu BKIOYeHuW. Ans
cbpoca koHUrypauum cuctembl (04McTkM AaHHbix CMOS namsiTi), BOCMonb3yi-
TeCb 3TON NePEeMbIYKON.

CoxpaHeHue faHHbIx  OumcTka AaHHbIX

ABHMMAHMEI

Ounctka CMOS namsiTv npon3BoamnTCS 3aMblKaHNEM [aHHON Nepemblyki B
pexume OTKIYeHUs] cucTemsl. [1ocrie BbINoNHEeHNs1 0YNCTKY Pa3OMKHUTE nepe-
MbIyKy. Ounctka CMOS namsitn Bo Bpemsi paboTbl CUCTEMbI HE MPON3BOAUTCS,
T.K. 9TO BbIBOAUT MATEPUHCKYIO M1aTy U3 CTPOS.

JUSB_PW1: MNMepembluka USB power
[laHHasi nepemMblyKka MO3BONSET BKMIOUYUTL/OTKIIOUNTL (PYHKLMIO «AKTUBU3ALNS
yepe3 S3/S4/S5 ot yctporictea USB 1 PS/2».

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

BbikntoueHo BknitoueHo

ABHMMAHMEI

lpu ycTaHoBKe nepembiyku Ha 3Ha4eHne Enabled (akTnBupoBaTs) HanpsikeHne
UCTOYHMKA MUTaHNS B PEXMUME NPOCTOs JOIMKHO cocTaBnaTe +5 VVSB, a cuna
TOKa - He MeHee 2A.
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"Hesfo PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
MHespo PCle nogaepxuBaeT nnatbl paclumpenus ¢ uHtepdeiicom PCle.

He3no PCle x16

He3po PCle x1

ABHMMAHMEI

lepen ycTaHoBKO Wi U3BIIEYEHNEM NAT PACLUMPEHNS YOEANTECH, YTO LLIHYP
MUTEHNS OTKITKOYEH OT 3NIEKTPUYECKON ceTU. [TpOYTUTE JOKYMEHTALMIO Ha KapTy
pacLUMPEeHVs 1 BbIMOTHUTE HEOBXOAUMBIE AOMNONHUTESbHEIE annapaTHbIe U
MPOrpamMMHbIe U3MEHEHUS 1151 AaHHOV KapTbl.
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HACTPOWKA BIOS

BknitounTe KOMMbOTEP M AOXAUTECH HaYana npoLeaypbl CaMmoTECTUPOBaHUSA
POST (Power On Self Test). [Npu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLeHNs, NpuBeaeH-
HOro Huxe, HaxmuTe knaevwy <DEL> ans 3anycka nporpammMbl HaCTPOKK.

Press DEL to enter Setup Menu

(Ons BXOAa B MEHIO HACTPOKN HaxMuTe Ha knasuwly DEL)
Ecnu Bbl HE ycnenu HaxaTb KnaBuLly Ao 0TOBpaxeHnst COOBLIEHNs 1 no-npe-
XHeMy TpeGyeTcsi BOWTY B NpOrpammy HacTpoViku, nepesanyctute cuctemy,
B0 BKIIOYMB U BbIKIIOUNB ee, Nnbo Haxas kHonky RESET. MoxHo Takke
BbINOMHUTL Nepesarpysky, OAHOBPEMEHHO OHOBPEMEHHO HaXaB KIaBuLLM
<Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

ABHMMAHMEI

Ans ynyywenns paboTbl cMCTEMbI coaep)xumoe Kaxaoro n3 pasaenos BIOS,
paccmaTtpusaemoe B JaHHOV rriaBe, MOCTOSIHHO coBepLUeHCTByeTcsl. [loaTomy
Ans HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXeT HeCKOIbKO OT/INYaTbCsl OT AaHHOro onvca-
HUS1, KOTOPOE MOXHO MCOb30BATb /1151 CIIPaBKM.

CTpoka MeHio

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

Systen Date

Main Menu
3710 MeHo 6a30BbIx HacCTpoeK CUCTEMbI , TaKUX Kak AaTta, Bpems n 1. n.

Advanced
[laHHOEe MeHto ncnonb3yeTcst ANs HACTPOVKW NapaMeTpoB creumanbHbIX AoMos-
HUTENbHbIX (PYHKLWIA.
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Overclocking
OTO MEHI0 UCMOoNb3yeTcs AN YCTaHOBKM NapameTpoB CMHXpoHU3aLuum DRAM n
napameTpoB npoLeccopa.

M-Flash

OTO MeHI0 CRyXWT Ans YTeHusi/3anuen aaHHbix BIOS ¢ 3anomuHatoLero ycr-
poiicTBa (Tonbko aiinosas cucrema FAT/ FAT32).

Security
,U,aHHOe MEeHI0 ucnornbdyeTca Ansa HaCTpOIZKI/I AucneTyepa 1 yCTaHOBKM napons
nonb3oBaTtensa.

Boot

ﬂaHHOe MEHIO UCNOoNb3yeTCcA AN 3aaaHua npuoputeTa yCTpOﬁCTB 3arpysku.
Save & Exit

[laHHOE MeHI0 NMO3BONSieT YyCTaHOBUTL NapameTpbl BIOS no ymonyanuio unm

3arpy3utb B BIOS 3aBockvie 3Ha4YeHMs MO YMOSHYaHWIO U BLINTW U3 HAaCTpoikue
BIOS ¢ coxpaHeHneMm unm 6e3 CoxpaHeHUst U3MEHEHUIA.

Pasron

Antio Setup Utility

Adjust CPU Ratio [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
[laHHble anemMeHTbI 0TOBpaXaloT TaKTOBYHO 4acToTy npoLeccopa v GbicTpoaenc-
TBUE NaMsATH. DTO 3HAYEHUE HEMb3s U3MEHSTb.

Adjust CPU Ratio

[laHHbI NnapaMeTp onpeaensieT MHOXUTENb, UCTONb3YeMbli AMst onpeaeneHns
TaKTOBO/i 4aCTOThI MPOLLECCOPA MO OTHOLLEHMIO K BHELLHEN TakTOBO YacToTe
VNN TaKTOBOI 4aCTOTe CUCTEMHO NNaThl. OHO AOCTYNEH TOMBLKO MPU HaNMuMn
NOAAEPKKN NPOLIECCOPOM 3TON PYHKLMM.
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Adjusted CPU Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyto yacToTy LilMN. 310 3HaveHne Henb3s N3MeHsTb.

Internal PLL Overvoltage
[laHHbIli napameTp Ucronb3yeTcs Ans perynupoBky Hanpsbkerns GAMY (PLL).

EIST

Texnonorusi Enhanced Intel SpeedStep nossonsieT ycTaHOBUTL ypoBEHbL
NpPOM3BOANTENBHOCTM MUKPOMPOLIECCopa Npy dneKTponuTaHum oT 6aTtapei unm
OT ceT. ATOT NYHKT NOABMAETCA NPK yCTaHOBKe NpoLeccopa, KoTopbli noaae-
pxuBaeT TexHornoruio SpeedStep.

Intel Turbo Boost

OT0T NyHKT oToBpaxaeTcsa npu yctaHoBke LIM ¢ noaaepxkoi TexHonorum Intel
Turbo Boost. 3TOT NyHKT ucnonb3yeTcs AN BKNOYEHNS/BLIKMIOYEHNA TEXHO-
noruu Intel Turbo Boost. OHa no3BonseT AMHaMUYeCcKkn perynmpoBaTb 4acToTy
npoLieccopa npu BbICOKVX NOTPEGHOCTSIX MPUNOXEHMIA B BbIYACANTENBHO
MoLLHOCTU 1 Hanuunun TDP. Kpome Toro, aTa TexHonorusa obecneuvBaeT mactu-
TabupyemocTb aHepronoTpebnenus (Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie
OTOT NapameTp Ucnonb3ayeTcst ANs BKIYEHNs/BbIKNoYeHus dyHkyun OC
Genie.

DRAM Frequency
,U,aHHbIIZ napameTp Ucnonb3yeTca AnA perynmpoBaHus 4actoTbl NamMAaTu.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT nokasblBaeT TekyLyto Yactoty DRAM. 310 3HayeHune Henbas
U3MEHSTh.

Extreme Memory Profile (X.M.P)

OTOT anemMeHT NCnonb3yeTcsa ANs BKMoYeHUs/BbIktoYeHust Intel Extreme
Memory Profile (XMP). JlononHutenbHble CBeeHWs CM. Ha ouLmansHoM Be6-
cante Intel.

DRAM Timing Mode

OTOT NyHKT onpepaenseT, 6yayT nu BpemeHHble napameTpbl DRAM KoHTponmpo-
BaTbcs AaHHbIMU 3 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM.
Mpu BeIGOpe pexuma [Auto (ABTO)] BKtoYaeTcs cuHxpoHusauus DRAM, a B
noamento «Advanced DRAM Configuration» BIOS yctaHaBnusaet napameTpbl
Ha ocHoBe xapaktepuctvk SPD. Mpu BeiGope 3HaveHust [Manual] aToT anemeHT
no3BonsieT BPy4Hyto HacTpameaTk cuHxpoHusauuio DRAM u cneaytowme «Pac-
LUMpeHHble napameTpbl koHdurypauun DRAMy, 4OCTynHbIE B 3TOM NOAMEHIO.

Advanced DRAM Configuration
HaxmuTe <Enter> ans Bxoaa B NoAMeEHI0. B 3ToM NoAMeHI0 MOXHO HacTpavsaTh
cuHxpoHusaumo advanced DRAM.

Command Rate
[aHHasa HacTpoiika onpeaensieT CKopocTb BbINoNHeHUs komaHg DRAM.
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tCL

OTOT NyHKT KOHTpONUpyeT Bpemsi 3afepxkn CAS, koTopoe onpefenset
nepvop (B TakTax) mexay nonyyeHvem namsteto SDRAM komaHAabl YTEHWSA U
Hayarom ee BbINONHEHMS!.

tRCD

Mpu pereHepauuny 3apsiaa DRAM cTpoku 1 cTon6Libl aapecyloTcst pasaernbHo.
OTOT NyHKT No3BonsieT onpeaenuTb Bpems nepexoga ot RAS (cTpob agpeca
ctpoku) k CAS (cTpob agpeca cton6uya). Yem MeHblue TakToB, TeM GbicTpee
pa6oTaeT namste DRAM.

tRP

OTOT MyHKT KOHTPONVPYET KONMYECTBO TaKTOB, NMPEeJOCTaBNsEMbIX 4115
npeasapsina Row Address Strobe (RAS). Ecnu BbigensieTcst HegoctaToudHoe
Bpems Ans 3anonHexus 3YIMB nepen o6HoBneHvem DRAM, o6HoBneHve
MOXET oKa3aTbcs HenonHbiM 1 DRAM He CMOXeT CoOXpaHWTb AaHHble. OTOT
MYHKT NPUMEHWM, KOTZia B CUCTEME YCTaHOBIEHa CUHXPOHHasA namsite DRAM.

tRAS
3TOT NyHKT onpeaenseT Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpaunBaeT Ha YTeHune n
3anuch B SIHEKy NamsiTh.

tRFC
OTOT NyHKT onpeaensieT Bpems, kotTopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha YTeHune n
3anuck B siveiiky namsTu.

tWR

MuHUMarnbHas BpeMeHHasi 3afiepkka Ans BbIMOMHEHWUs OnepaLyvm 3anvcu ne-
pea komangoii npeasapsiaa. Mo3BonseT yeunuTensm CUnTbIBaHUS 3anucatb
[laHHble B SIYETIKV NamMsTy.

tWTR

MuHumansHas BpeMeHHas 3a4ep>Kka Mexay 3aBeplieHnemM KomaHabl 3anucu
1 Hayanom KoMaHfpl CHUTbIBaHWS cTonbua. Mo3sonsieT cucteme BBOAA/BbIBO-
Aa CGpOCVITb Hanps>KeHnsa Ha yCUnuTensax CYMTbiBaHNA.

tRRD
MapameTp onpeaenseT 3aaepkky nepexofa OT akTUBHOMO-K-aKTUBHOMY
COCTOSHMIO ANS pa3HbIx 6aHKoB.

tRTP
BpEMEHHOVI WHTEepBan Mexay KomaHgamun 4YtTeHusa n npeasapsia.

tFAW
[aHHbIii napameTp UCMonb3yeTcs AN HAaCTPOWKU CUHXPOHU3aLun tFAW
(3apepkKka akTUBaLMW YETbIPEX OKOH).

twCL
[aHHbIVi napameTp vucrnonb3yeTcs Ans cuHxpoHusaumm tWCL (3agepikka
curnana sanucu CAS).

{CKE
[laHHas KHoMKa CIyXWT Afist YCTAHOBKW LUMPWHBI UMMYNbCa AN Moaynst
namsTn DRAM.
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tRTL
ﬂaHHaﬂ KHOMKa Cny>XuUT Ansa yCTaHOBKM NapameTpoB HaCTpOI7IKI/1 3a0epXxKn Ha
nepegavy v NOATBepXAEHME.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> ansa Bxofa B noAMeH0. [Ansa Kaxaoro kaHana ycTaHOBUTb
AONONHUTENbHY0 CUHXPOHN3AUMIO NaMATH.

GT OverClocking
[laHHbIli napameTp No3BONSET BKIOUYNUTL/BLIKMIOUYNTL PYHKLMIO Pa3roHa UHTer-
pvipoBaHHoOW rpaduku.

GT Ratio

[aHHbIii napameTp ynpasnsieT GbIcTpoAECTBMEM MHTErPUPOBAHHOW rpacuky,
obecneynBas paboTy MHTErpUpPOBaHHON rpadhuki B Pa3finyHbIX CKOPOCTHBIX
KOMBMHaLUsX.

Adjusted GT Frequency
[laHHbIi napameTp nokasbiBaeT CKOPPEKTUPOBAHHYIO YacTOTY UHTErPUPOBAHHON
rpa(twu(m. OT0 3HaYeHVe Hemnb3sa U3MEHNATb.

DRAM Voltage
[laHHbIli napameTp NCnonb3yeTcs AN PerynnpoBaHna HanpskeHns namaTu.

CPU Features
HaxwmwnTe <Enter> Ana BXo4a B NOAMEHIO. B atom NOOMEHIO MOXXHO HacTpavBaTb
napameTpbl NpoLeccopa.

Hyper-threading

Mpoueccop ucnonbayet TexHonoruo Hyper-Threading Ans ysenuyexus npo-
n3BOAUTENBHOCTU. OTa TexHonorusi No3eonseT ABYM Ha60paM PerncTpos B
npoueccope UCNOMHATL NHCTPYKLUN OAHOBPEMEHHO. 310 CyLLeCTBEHHO yBe-
NMYnBaET NPON3BOANTENBHOCTL CUCTEMBI. MPU BIKMIOYEHUM 3TON DYHKLMK
NpOLECCop UCMOMHAET UHCTPYKLMM C MOMOLLIbIO OAHOro Habopa perncTpos.
Bbikntouunte Ty (,byHKL[VIIO, ecnu onepaunoHHasa cMcTema Ballero KomnbrTepa
He nogaepxusaeT yHKUMo HT, B NPOTUBHOM Criyvae OTKMIOYEHUe MOXeT
npuBecTn K HecTabunbHoOCTH paGOTbIA

Active Processor Cores
dTtot MYHKT NO3BONAET 3a4aTb YMUCIO aKTUBHbLIX A4ep npoueccopa.

Limit CPUID Maximum
[laHHbIVi napameTp npeAHa3HayeH Ans orpaHuyeHunst 4onyCTUMON CKOpoCcTU
npoueccopa npw UCronb3oBaHUKM cTapbix Bepcuii OC.

Execute Disable Bit

Mo3BONSET 3aALNUTUTLCS OT HEKOTOPbIX BUAOB 3TOHAMEPEHHbIX AEHCTBUI
TUNa «oWunGKN NepenonHeHns Gydepay, Npy KOTOPbIX BUPYCbI MbITAOTCS
BbINONHUTL KOA, paapyu.larou.\mﬁ cucremy. PeKOMeH[JyeTCﬂ He OTKN4aTb
AaHHY0 OYHKLMIO.

Intel Virtualization Tech

‘./nyqu.laeT 3q3(*)eKTVIBHOCTb BUpPTYyanusaunu 1 no3BoSiIA€T CUCTEME BbIMOJTHATb
d)yHKLLI/II/I HECKOJTbKMX BUPTYanbHbIX CUCTEM. ﬂOnOﬂHMTeﬂbele cBegeHuns cMm.
Ha oduumansHom Beb-caiite Intel.
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Intel VT-D Tech
OTOT NyHKT UCMONb3yeTcs ANs BKIMOYEHUs/BbIKIoYeHNs TexHonoruu Intel VT-
D. [lononHutenbHble cBEAEHUS CM. Ha oduumansHom Beb-caiite Intel.

Power Technology
[laHHbIii napameTp MO3BOMSieT YCTAHOBUTbL PEXUM UCMOSb30BaHMS TEXHOMO-
rvm Intel Dynamic Power.

C1E Support

Mpu BKMIOYEHUM [AHHON ONLMK CHXKAETCs 3HepronoTpebneHne npoleccopa
npu npoctoe. He Bce npoueccopel noaaepxvsatoT dyHkuuio Enhanced Halt
(C1E).

OverSpeed Protection

KOHTpONMpyeT BblYMCIIMTENBHYI Harpyaky u aHepronotpe6nenve LIM; npu
NpeBbILEeHn onpefeieHHOro YpoBHSA Npoueccop aBTOMaTtU4eCckn NoHWwxXaeT
TaKTOBYHO 4acToTy. |-|pI/I BbINOSTHEHUWN Pa3roHa CUCTEeMbl peKoMeHayeTcA
OTKM4YaTh JaHHYO beHKL[VIIO.

Intel C-State
C-state — aTo TexHonorus ynpasneHnsa nutaHnem, npu KOTOpOVI 3HAYUTENBbHO
cokpaLlyaeTcsi aHepronotpebneHve npoleccopa npu NPOCToe CUCTEMBI.

Package C State limit
[aHHbIli napameTp no3sonseT BuiGpaTh pexum C-state.

Long duration power limit (W)
[aHHblii napameTp Ucronb3yeTcs ANs yCTaHOBKU MakcumarnbsHoro TDP
npoueccopa Ans AnuTensHon paboTl.

Long duration maintained (s)
B naHHOM none ykasblBaeTcs MakcumManbHoe Bpems paboTbl npoLieccopa ¢
orpaHuvyeHnem MOLWHOCTU Npu ANIUTENbHOM YCKOPEHUN.

Short duration power limit (W)
B naHHoM none yctaHaBnuBaeTcs npefenbHas MowHocTe TDP npu kpaTkos-
PEMEHHOM YCKOpeHUn
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CoxpaHWTb 1 BbIATU

n Utility - Copyr

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit
ﬂaHHaﬂ onuuna ncnonb3yeTca And BbIXoAa U3 MeH0 HaCTpOVIKM 6e3 COXpaHeHua
N3MEHeHUIA.

Save Changes and Reboot
[aHHas onums Ucnonb3yeTcs Ans COXpaHeHWsi U3MeHeHUI 1 cbpoca napameT-
POB CUCTEMbI B UCXOLAHOE COCTOAHMNE.

Save Changes
[laHHas onLus UCMONb3yeTCst AMsi COXPAHEHWS! UBMEHEHWI.

Discard Changes
HaHHaH onuna ucnonbedyeTca And OTMEHbl BCEX V3MEHEHUIA.

Restore Defaults
[laHHast onuysi npeaHasHaveHa Anst 3arpy3kyt ONTUMU3UPOBAHHBIX 3HA4YEHUI Mo
yMonyaHuio, 3aaaHHbix npoussoautenem BIOS.

== Boot Override ==

B AaHHOM MeHI0 0TOGPaXatoTCsi YCTaHOBMEHHbIE 3aMOMUHaloLLMe YCTPOCTBa,
BbIGEPUTE OFHO U3 HUX B KA4EeCTBE 3arpy304HOro yCTPONCTBA.
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¥ RRH R — PR A L LU R BRI R

* N TBEIEIRARELR , B R R EESHAEZ FIE | B T AR EEIRL
=27

*EHUL, REFMNEEAHBATRAYEER , BNHAL EEA M TREER
FRE S
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E!W#ﬁﬁ
HFARBRITFTAREE , BATEERAGEY,. ARRBLE-—PFEE
ROMED | BRANRENUERSRZRIEES,

2. BRNEFEEARDMMARFEES  HATRARRAEBNLER , NFRE
L BRI B B KA T E R — 75

3. FHRENFRARTHANFHEARTRHE.

A p:3 3

* A TBRAEREY , EXEERAT —EERAFXEEZEEN A FER,
¥ UE SEHF A FFARRIFADIMM I IHE H

Y BTEMRS , BRZERELEFRIE B RATFER , REEF. 0F
HEHZ AT, EEBBRESF.
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JPWR1: ATX 24-Pin R0

Be3E O RBEEATX 24-PinsiRIBEE R, 1ESATX 24-Pin S IREE 25 MRE T, 8K
BERFSEONFTHEESRREABEEEA ., NRERRE  BRL LA™K
FREERMERED,

JPWR2: ATX 4-Pin EBiF$0
It 12v BRENA TR CPU &8,

AE’!

BUBT AR EEHATXE R R R R EETTo

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2: KGR =®iR#ED
RBEREOXF+2VIREEARNE, MREHENIREERREEFLEET
B, BT — AN BRI S XU R B U 89 XU 5 AT E A CPURU R #2 %130
B, BIRBEEMAENRERNR , —EREXRBARTEREEIERL , BTN
EEEEIERE. RENFTUEANEATANRENSED L.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2

S, D : :,efc;
RS ) TR

Tl Mo ST oo
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SATA1~4: SATA #0
HEORERNRITATARER D, SMEOATUERE—DNRITATARE, BT
ATA &% @#EWE A (HDD) , BIZS#84# (SSD), M4 (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A zE

* EFETATARBLITHIOE . BN , FHEEF TR HIAMBEE K,
¥ SATA LHYBimBREEIAIE O , A, K T 1 E 5 B WE B P O I 7 E4R

°

JFP1, JFP2: BB E D

ERIBH T HEERAIE AT EEED . JFP1R M Intel®8 B A HIE A%
FREH.

Y
A
,>P

%
5

y
¢

JCOM1: BTN
BTHAR—NERER16 NFTHFIFOs 9 16550A BEBEFHR A, RATLUEE
—MEfTRE.
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JUSB1, JUSB2: USB 2.0 ¥ B#0
MEOTREESEUSBABREZMIRIT. fl USB HDD , HEEMEH , MP3 #
TRER , FTEDHL , AR AR,

Q9

P
RGN

ND)

O
9
&

P\
W
0
A “Q
\)0
ey

JAUD1 : BB ERFMED
WEOTLUEENBERSH. ©HSInel® 5 BEARI/OEZ Rt FMH.

=T %
R IS
IR
R
= e,
S S
2N o,
2 M
)‘?«y
e,
e T,
SRR
< o S1s
e

Joi: HLEA BRI <ED
WELSYEFXHEE, NRNBEHETRAT  BELLEE , RELERUR
B, HAERBLETREBELES, EERX—BEER , B4 ABIOSREIL
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IEOEE—NTPM (Trusted Platform Module)sk, ESETPME ST A FM
PIRBE LM MA L,

JTPM1: TPM R4 D

JLPT1: 347k EED

HERIT ED AL IR

bR
O, EXIFEPP(EREE #1TiH O)MECPH BIAEH TR O) M E,

HEOATERE-—NAT®RNATROKED, KATHROR—F
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JBAT1: & CMOS BbLk

FREEBHF - CMOS RAM , EHRENRERBREBET —KINEH Btk
#+F, BY CMOS RAM , REESABHATAEZ 5| SHARERE, WR
FRERREBRERE , TUEBIER - N EBYHREZEXFH 5| KB
BiE,

REFHRE BRI

YA

LHREXAR, BB IR ERLKERCMOS, R R T YL AT B B
CMOS ; & ERIF o

JUSB_PW1: USB HEiRBb&&
Bk BT B/ “Wakeup from S3/S4/S5 by USB and PS/2 device” %I
IhEE,

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

PN

WMRERBRENITIE , EIRERLTEERR M +6VSB FED 2A BB o
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) J&i§
It PCle I X /4 PCle REMNY B .

PCle x16 &

PCle x1 f&#&

EIRMABERY R8T, BEARBRER. ANEEXTI RBFHXEIT R+
EEXLBAEMELIA , WKL, FFXHBIOSEE.
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BIOS RiE

HENMBE , RAFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
1% <DEL> A A# AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu

(#DEL @# AT )

MRUESHEEMERNAFRBERT , MENFEEHE ASetup , EXRNEBFHN
A ERESETREH B EM K. B TMRNET<Cll> | <Alt>Fl<De-
lete> R EH B3N B RLEo

I\ s

N TEHFHFAMRE , WEGIBIOSH K T MU B HE T I B EUt , XLH
BAELERIHBIOSHEEM TR , RESE,

REg

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc

Susten Date 03

Main Menu
ERALRERBEHRGEARE , flweiE , RS,

Advanced
L3 3 3R B BIOSHS B 3R 15 MR IE T

Overclocking
ﬁﬁilﬂ:ﬁ:ﬁ*}‘éEDRAMﬁFﬁcpuﬁﬁo
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M-Flash
fE L3R 2 AT AN TE A 2 B IREN SR I #TBIOS (VK HF FAT/FAT32 & )

Security
ERRFETLEBEEANAAED,

Boot
B MR SRR B I B IR o

Save & Exit
HREAVRMFEBIOSRINER T RINRE, HREFEXIAFTREFEHFR

°

B

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust CPU Ratio

Current CPU / DRAM Frequency
HIARERYE CPU MIAFREME, Rk,

Adjust CPU Ratio
LT P SRAE R AL TR SR S0 ST MO SRR , AL IR SR I H SR 5 0SSR E AR AT S5
X, RIRELBELE AN T A,

Adjusted CPU Frequency
HIE RERES CPU AR, Rik,

Internal PLL Overvoltage
BT A RIE PLL Bk,
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EIST
B Intel SpeedStep FAR L ¥FZUR E AL EBRIE BB AC TR T HIMEAE
KF, WIRIEELRER CPU X # speedstep HARKIER T HI.

Intel Turbo Boost

LRRET —NHHE Intel Turbo Boost HARMAERRE , WETIFLHA. &k
A FHIFF/% A Intel Turbo Boost HAR, HNARFEEESWHAENRARRE
B, ZEATULEMS NS N FRLBZHRONE, SETLUERERS
BHAT B (BT E, BE) .

OC Genie
eI SRATFF/ % RS ZD BE o

DRAM Frequency
TR R R IR

Adjusted DRAM Frequency
WIE R EEEHRNFRER, Rk,

Extreme Memory Profile (X.M.P)
IR A SRFF B /5<FA Intel Extreme Memory Profile (XMP) i3, 1% 7 #E 21¥4
ERBESARBROELME,

DRAM Timing Mode

BERRERFREB WA FEER SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZ 4], &
B [Auto] FF /B N1 LT , BIOS 4R#E1E SPD HE B 1% B TEA/Y” Advance
DRAM Configuration” ¥ 3 8 %M, #%3% [Link] = [Unlink] RiFAFBRERERF
HMF 3% E T 5I48% “Advance DRAM Configuration” T3 #,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>HAFRE, EXEFRERALURESRAFNTF.

Command Rate
A RIE S DRAM SR EE,
tCL

HIRHITAIEES (CAS ) EER , EXRE SDRAM #EUBUREIESE , FFai
TRIRETIEE N (£ EEN ) .

tRCD

EDRAMEE R , JIFRBER D FFAEH . BITIRE S A4k (RAS) BT st
(CAS)HIfES Z AWML H, FEFEHHEL , DRAM B BAEHLT .
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tRP

BTGB (RAS)RFEBMASF. BLXZHEIE |, iEFIIitTE DRAM E5
ZHiFiZ®E , BEHNAELTRES , ME DRAM AHERAER. WAMNERTFR
RRERSHTRIEFRAFN,

tRAS

HiRBRET RAS HIEBEIEARFFENE,

tRFC

HiRBRET RFC HEIEIEARNFAENE,

tWR

BE—RBRENT -RFHBRRRBEZRANRDNEER , AFRIELE
REROBIE,

tWTR

BERERERENT —RFARFREZAHR/DNEEB, LFIOERS
DT RBB R LR,

tRRD

IR E T B A 73R active-to-active I E5R o

tRTP
SEBUEE RIS S T B2 [ A B ] [

tFAW
WHARIZE tFAW (four activate window delay) B/ o

twCL
WA RIRE tWCL (Write CAS Latency) B /F.

tCKE
BB RN AFRA R BROFEE,

tRTL
W B A TR ER RS,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

&R <Enter> A FEE, FERATUNBMNEERESRANFNF.
GT OverClocking
IR SRITIF/ XARBE BT,

GT Ratio
B BREREEFOLR | NIERRE FEETRNMERAE TET,
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Adjusted GT Frequency
MR ARSI FHME, Rk,

DRAM Voltage
ST AR AN FEE,

CPU Features
R<Enter>@HA TR, BRILUELFREHPFE CPU E M,

Hyper-threading

ABREABLBRERBMLBESHE , ALK HAFWRANE, XK
BELERABHOTNAZL BRI ARNRKITESHBELER. AXR
FE, REMESITRANRS. MRXAXNE , LBFEIRALEH -1
ARERITES, MREBHNREREFIXFBLEDE , FXAX ET. &
n, FAFETRENARTEE LI,

Active Processor Cores
LT SR R R BB R I E -

Limit CPUID Maximum
IR T 0 B R RSEPR AT H AV AL BRI .

Execute Disable Bit
TR R AP IE R ERHBEN B RS H RHENRE. BWE—ERE
FE.

Intel Virtualization Tech
WRENEMERAFREMISNIELRETE. ERBESFEFEHRES
REFME.

Intel VT-D Tech
HIARE AR Intel VT-D Bk, BREBESERFHRIEBRE SNk,

Power Technology
IR A 4RI R Intel Dynamic Power HEARER .

C1E Support
FRLTUR D 2 REICPURERE, HIEFRERIALIE 38 R BR EHVIRAS(C1E).

OverSpeed Protection

HERI ( Overspeed Protection ) ThAE AT LU 1 X4 BTHICPUSIER M B M REFE
MRATENE—EAE , LEFAFBREECHEMAER, NREBNEHCPUR
$R, IR E LR [Disabled]o
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Intel C-State
C-state 2 — P RE RS, HCPUZAA , EARMMDALERHE,
FEBRET XFHC-state RARBICPURG H T,

Package C State limit
IS 8RB C-statetE R o

Long duration power limit (W)
T SR 1 B A (] 9 TDP BRI PR 0

Long duration maintained (s)
TR A SR 1 B B 18] TDPP BB 3R PR bl Y 4 #5718

Short duration power limit (W)
TP SR B B 4 Y 18] (9 TD P2 B (8] 9 R SR PR 61

L2574
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#Ri7 &BH

Aptio Setup Utility - Cc

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit
R IR TUR A F AT A ESHRHIRE.

Save Changes and Reset
EAREMRREFEAHERRE.

Save Changes
FEALETRREFER.

Discard Changes
{2 F BLIE TSR UFF PR E o

Restore Defaults
L IE TSR INERBIOST FABR AR (L {E,

==5|§HER =
BRENFHREFHAELRES | RAGERES - MEARZHERE.
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S

N

BB E H61M-E33 (G3)/ H61M-E22 (G3) 35l (MS-7788 v3.x) Micro-ATX %
HiR, AR EMIRHER Intel® H61 21 , AERWHARFAMAEL, AR
FABH Intel® LGA1155 ZRABAYERIEES | ’&Eﬁ“ﬁnx EREXNR EHBHTA

RRB R
THREER

Top : mguse
Bottomjkeyboard JPWR2

USB 2.0 ports

USB 2.0 gorts

HMDI port

DIMM2

SYSFAN2

0100000070 001100 000007000001070100090100010103000007]

EEEEEEEH BBEEF  EBEEN  EEEE

O PCI_E1
JBAT1
Jcit
JTPM1
[EEBERBE)
JAU emeaFP2

[ooe]svsFaNt
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B

X EREE

n FEE= LGA1155 £ #H Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®

Celeron® R 8§

Yy |
= Intel® H61 & #E

XERER

= 2 {& DDR3 1333/ 1066 (#48) SDRAM i1l (ZE@E &S 16GB)
= XEEEEER

LAN

= Reaktek® 8111E X # LAN 10/100/1000

5

® [ Realtek® ALC887 @S &4
n XESBEITNEME

%4 Azalia 1.0 1%

SATA
= 4 {8 SATA 3Gb/s E#1E , B Intel® H61 X #
E-3
LI
- 1 {8 PS/2 BREEE
118 PS/2 @EERER
6 {8 USB 2.0 Ef#iE
1 {8 HDMI E i
1 {8 VGA iEigig*
1 BB S
3 EEiEE
HAREHRER LA HDMI & VGA EEERH RN REREEER)
(RIET 8 BEEN , £7 X5 8 BEERMNKEE)
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= REEE
- 28 USB2.0 #EE
- 1 EERER
- 1 EFTER
- 1 EFFIER
- 118 TPM #8
-1 AR S RREE
kit |
= 1 {& PCle 3.0 x16 #fi1#
= 1 {8 PCle 2.0 x1 {H##
R&F
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)
Fz E
= 6 AL

HRHMES CPU HBIAR | FBEHUERKEH

http://www.msi.com/service/cpu-support

RABTSHATHNEEAL , FEFREN KB

http://www.msi.com/service/test-report

AT B IR ERITIRE  BENENRKEREBES .

http://tw.msi.com
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iR

ERARERIE R T 5B REREE ¢

PS2 BE MR O FxsA
USB 2.0 &8 O st
= [= VGA E R 5
= ||| HDMIEzE — O #=m
= CElo
PS/2 g% Homi USB 2.0 Ei#ig

A EEER

* BIEZ S BEEM , £ 7 RE 8 BIEAHN I,
* FEHIR LR HDMI R VGA BEHEER R Z BN EEEEHR.

WRRE

R LGA1155 PRBERKHMER

EREPRBEREN , FEILSTREMEM —BRREAR , UBRBRAIERFR
HBE, BTSSR, ERREPREEREHREAT, BRNREGEFR
REEIREFHWIRTIE,

LGA1155 CPU fiify
LGA 1155 CPU RIEH 2 BHERR 1 REG=AER , B EEREZ#IRE
ERAEERIBK CPU, ER=AZRAMN 1 L&,

HER B

HE-ARTANM 1 LB
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BTSSR, EfRE CPU B CPU HBAS.
1. BREAEILHENTE.

2. RENRWNER , IEEFISRVE, F28E
CPU fHEEEH

3. #% CPU ¥ CPU @, LAFEHIE CPU KE
B KEBEYEBETER. CPU BB ER
CPU &G,

4. KLBEAE, BMTEZBRES.

5. RECPURBERKFHAEL, BARTR
BilfE.

6. £ CPU LAH9RK—EENHAE R LK
#B%) BB CPU B &,

7. REEHRLEH CPU ABESE.

8. MBAREBKRLEHR  BEFEERTRARER
FHER, FEHET IR EIL.

9. HEHBEARETER , BKE 4 BFEETEE
ERRAR. BEREXSRIEEE.

10. BEEHRBEFEIBEEH.

11. &#&# CPU BBHHRIZE T MR L CPU BB
BB TR,

A EEER

* BB CPU G,

* #BEE CPU BA 5 B8 CPU B R & BHH,

* RZHE CPU B, BALBERTE CPU AL ZE,

* MA CPU Z#EFHIE , S F CPU BAER G2,
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K@,

RETHRE , BAH LB ERBEEERBAN T BEER, ERRAMEER,
AU E MR DKM ERMAMEI S . ERTRRUA T FERR. KRB
SR AE AR E SRR, | M SUBSRPT VIR RE . AR EROSMZL N
TEMT. RAEZHE , FSRMENERFM.

BT

WO/ E#H ' LPEH L HEHE O/

o

(FED (EEUEEWEESEED GEEED EEEER EEEED EEEED |

A REEER

v A ERRYE PR REZE,
* ;gg?ﬁ&&%ﬁ? BTG , 21E 3 FIFA BRI N AR, U EH

v BEFTHIREE | BREIHRLAERANGERRN ZBEF.
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Eﬁ!ﬂﬁlm
MRieEEMANFEENA | RRCEREE. SCRRRAEEEAEE.
ERREARSAESRUE | REU— BN REDE,

2. MEEERARERAAEER. REBRNE  RANFEEDN L&Y
HHER,

3. FERECEREARTEEEY.

A EEEH

* BRFYEEERS  FEACRTREENCEEEE  2RAEEERRR
PERgRy 1R R

* B SEAGEIEERIEA DIMM 1 JEHE LU R FAEIE % B #.
* BRARFIBIR , FLELERES , BRTFHIBFZE BRAIRZ.
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JPWR1 : ATX 24-Pin BiRE5E

AFEEAREE ATX 24-pin BIRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE
BRANSOERBHENY K BEEREERZHBAZEER, BASHER
K5, BRERESNEEHRNERER,

JPWR2 : ATX 4-Pin Eif#EH
A 12V BIREERM CPU A,

A EEER

ERREELGIEEIFTE) ATX EIRHIERS | LUIEREMREEELE,

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2 : B BiREER

AREREEXE +12V HREAR. EXMRARERREMELRERSE A
EfARERERJ AR , TREMERA CPU AFRHITIEE, BLKFTERRE
REESEL, BHELEIIARNRKAS  FEERITRAHAER. XK
ARTEEE-RERREHR.

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
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SATA1~4 : SATA #£5
AEFERABE SATANE , AJFHE— A SATA #&, SATA B TIFWRE
(HDD), EIASRERE (SSD) AR XBE# (CD/ DVD/ Blu-Ray).

A EEEHR

¥ FEIEMR SATA BRI 90 B , UREBEHIFELHER,
* SATA BRI ERINEREN . BEAS PRI S TR E .

JFP1, JFP2 : E4R#EEH
JELEETEE R ERBIRR LED 18R E. JFP1 MBRKES Intel® EARE A/ 8
EERGTRE.

JCOM1 : FF5lEesH
AT R EERIEW 16 LT FIFO B9 16550A BRBEE R, B ERELF
DI%E.

139



JUSB1, JUSB2 : USB 2.0 7558
JELLIETRE RS IR USB /ME , 20 USB #@8k, B{UAA#. MP3 EMER. HMRE.,
BSHMEHBEERE.

4

o
"(;(\ )
&
Y ON
q

%V
S
)

Ty

JAUD1 : 4R B 33
AEERIEREN , BRBFE Intel® HARBA/ 8 HERRRE,

~
=
=
T,
e OSTo,
T T
o, e o,
2o, S o,
% S, o, £
“o Ty e, s,
= s
=
s
e T Yo

JCI1 - H4RR BA R & A B 2SR

AEEERIMRGARMMBIR. ERRRITHE  SROERFABET  ZRE
FUSOREE , WREB EBETRESEAL. FBEA BIOS RERNFERILLEA
2.

8

-
TS,
> %%,
£S5

e
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F1EESH TPM 22 FAERAFM.

FReEB. £

=

JTPM1 : TPM #5

FEREE T

FERELARESTREVTEER, PAERRENRME  XEERBYT

JLPT1 : PATiREH
% (EPP) RIEMTIAER (ECP) R,

141




JBAT1 : &R CMOS Bk#R
FH#MR EF—E CMOS RAM , RFIANEEMRRIFRFNRE. CMOS RAM

JERRESRARE , BDRBDEXRR. BRERRRRE , FEASYR
#Ro

REER TERER

A REEEE

RIGEIRIRT , #57BhARIG S & I AT EBR CMOS RAM. A% BITFIBkAR. IR0
R G A9 E TIER CMOS RAM , U E#IRZ 18,

JUSB_PW1 : USB EifBk#R
APEREBREE TEBUSB B PS2E B RMH S3/S4/S5 MEE IhEE,

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

4

BARK

A EFER

EERBMRRBEE , BEFTARIEHR+5VSB LUK 2A LU LB,
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PCle (Peripheral Component Interconnect Express) J&§
PCle i %28 PCle NENERE +.

PCle x16 ###

PCle x1 f&#§

EEER
WEBRBRIRT 0, FEZCHBERKIE. B, BrRRA~HERR
B | ERERAIRT I ELRBLER, FIBISE BIOS RESBEMRE.

143



BIOS }®E

%  REME6E POST FIRERAR)ERF. ETHABERELET L,
1% <DEL> @ , EARERR.

Press DEL to enter Setup Menu

(¥ DEL 8 ARRE)

ZRABELRENRE YL MEOBREHAREN  BHRKBEE  BEYR
BB , EE RESET #, KFARRKZT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> BEHH

A REEEH

ZE# BIOS B # T A2 , (BLUBHERFNEES BIEFREN T AXKB AR
BIRAT BIOS IRAHEZER , AU A ERHERSZH.

BEER

Aptio Setup Utility - Copyr

Systen Date 03

Main Menu
ARBAUERE, BBFELRRR

Advanced
fEAARERERRER AR R,

Overclocki
KRB J«JJEE‘ETEHQB#F?& CPU Hh&ERRE.
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M-Flash
fEAAREmFFEE (FAT 5 FAT32 %) #EH flash BIOS,

Security
FREANREERER AL RS,
Boot

BB SRR EIET.

Save & Exit
AR BIOS FARRE S HBTAREREMA BIOS % , BhH BIOS REIER,

Overclocking

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Amer

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
EBLEEEREEN CPU RTREEE, HE,

Adjust CPU Ratio
FELSIRIBEGALE, FEBREZERYEN CPU T RET.

Adjusted CPU Frequency
AIEBRIHEE CPU MR, MM,

Internal PLL Overvoltage
AIEFE PLL ER,
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EIST
38 A Intel SpeedStep HilT (EIST) AR EMEREBHRAERE., FEEREX
& Intel SpeedStep &K li#) CPU F & R.

Intel Turbo Boost

ABEREREARMORERGHHHEER |, FARFBEEEAARM, Intel Turbo
Boost E M ATRAEREMAEREIEE TOP i , HREELSRARBRMEE, A&
#NE A 2 BREHN EIRMEE (BER A Speed-Step TEE)o

OC Genie
78 Fj LABA SLBABA OC Genie ZhAE.

DRAM Frequency
AIEAELERAR,

Adjusted DRAM Frequency
AEBERHEATRBNER, HE,

Extreme Memory Profile (X.M.P)
718 FA A BARK S BEEA Intel Extreme Memory Profile (XMP) i, 1EE2M Intel
BH#Ek,

DRAM Timing Mode

AIEEZEREHE DRAM 48 £K SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
REE DRAM B, 3% [Auto] BIRRFC B F LUK LA T “Advanced DRAM
Configuration” FiZEB M SPD 52E LK BIOS 24, &2 [Link] = [Unlink] T3
EERE B REE 7 & “Advanced DRAM Configuration” K48 BiZ1E,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> LA FIRE,

Command Rate
AF&EZ % DRAM command rateo

tCL
ARIERHEITAILIEER (CAS) B |, B2 SDRAM HWEEUES# , Bk
1T BN B A EEE S R (ARFARET)o

tRCD
1£ DRAM E#8§ |, ZIFM(L R 9 BAREN . ANBRREFIUE (RAS) BITTHI4E
(CAS) 2By BIER . MRS | FOiEBRM AT,
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tRP

AIER IS 4H(RAS) A BH AR, ARBEBHER , HIELIREE

MeHERE  ENTHET TS, BRCEETRRAEN. AEEEARK
GRERS DM R ER.

tRAS
TAIRIEE RAS HEIME S ARSI,

tRFC
AIRIEE RFC mHGE BB AR ERE,

tWR
FERBAERERIAXAEESHBEMNREMIE, FEEBRBHAE
(sense amplifier) M EE$

tWTR
AERBAERRES RIS ERESHREENRERE. GHAMBESLE
BHREMAR , BRAERES.

tRRD

RIERERRE G IEE D2 M (active-to-active) B9 IEEBFAR o
tRTP

ATERERINE AT BRI R

tFAW

ZRIBFRE tFAW (four activate window delay) B /F .

twCL
AIFFRTE tWCL (Write CAS Latency) B/F .

tCKE

FIERERRREAN R EE,

tRTL

AEREFREE.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

T <Enter> BEGEA FIBE, BEVEREEERELERETEREF.

GT OverClocking
ZFIEIE;ﬁ%Z%ﬁEHWEIH/JEE%%ﬁ’EO

GT Ratio
FIEESANEENRERAR AL RERRRARES THT.
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Adjusted GT Frequency
AEBRHERNEFAR, #H.

DRAM Voltage
AIERECREER,

CPU Features
R <Enter> 8 , BIA#EA FiRE, BRAXFRERE CPU AL,

Hyper-Threading

AIBEREZE Hyper-Threading BTl CPU F &R, AREREA
Hyper-Threading H i A EEERER RO ERAENRERRE, AT
BERERANNEZS , EAMBEUTRARRUTESHRBERER. E&—X, R
FAMEEEN R KRR, BEARAATIAE  RERASEAERORER, BEX
REFXE  BRR/BEMAULRAETE.

Active Processor Cores
ZIFIE$E active processor FIZUE.

Limit CPUID Maximum
FHRESHREBRNBENEERBETREERE,

Execute Disable Bit

FENEAFEAENRTEABARSER | REREBHMAZBHATUR
mERR. BRERERAMARK.

Intel Virtualization Tech

AIEBI RS EERA Intel ERCEMTNESERE. F1EFSH Intel BEH#EL,
Intel VT-D Tech

AIEBIRR R BARA Intel VT-D Hiffi, F#BEFESH Intel BH#o

Power Technology
ARIEEIE Intel° BRETREAMER

C1E Support
BIRMAIIRERE CPU MER , IEEEMNFE. EHERERZE Enhanced
Halt state (C1E) ZhAE.

OverSpeed Protection
BERABETERE CPURBUREREBMRR. ERHSEGER , RER
EEYREEEE, HEBE CPU, FAERA [Disabled],
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Intel C-State
C-state RATREERHBERAEREEEN —ETFREERE, FALERE
X c-state FMHEERT EET.

Package C State limit
AIF#E C-state BRAl.

Long duration power limit (W)
FIFT ARBERFE/EN TOP BIREH,

Long duration maintained (s)
B ANAERFEEERR SRS,

Short duration power limit(W)
AE A AARBERBH TOP BRI,
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Save & Exit

Aptio Setup Utility - Cc

Discard Changes and Exit

Discard Changes and Exit
AENRESERBMARERE.

Save Changes and Reboot
AERFFRERERE,

Save Changes
ARFBFRE,

Discard Changes
RERRERE,

Restore Defaults

AET# A BIOS MAFTRRHEBRENTERE,

== Boot Override ==

ERENBELBESHRERNRES  SUREFRERABEE.
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HZA<F&

BFUBHIC

C MEFHB1M-E33 (G3)/ HB1M-E22 (G3) 3 1) —X(MS-7788 v3.x) Micro-ATX Y
H—R—RESBEVLEFVELEE, HICHUHFESIETVET, Cchsn>l
—ZfIntel® HB1F v 7+ REHTL . Intel® LGA11557 Ot ¥ HIZRESL 1
NANTA=IXVAFAIRNY VYD) 1—2 30 EBETHENTEET,

LA477h

Top : mouse
Bottom{keyboard JPWR2

USB 2.0 ports

USB 2.0 gorts

HMDI port

) ESVSFAN1

DIMM2

SYSFAN2

0 PCI_E1
JBATY
[] PCI_E2
JTPM1 [ SATA3
EREELEY =— =

@ezaJFP2

JAUD1
EEELE  (EECEEEEEEEEE) GREEY GEEED GEEEE  EEEEM
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IY—R—ROHE

WE7O7Y 4

= LGA1155 3t D intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®
7Oty 4

FYTEY S

" IntelPHB1F Y 7Y k

SHISXEY

= DDR3-DIMMAOY h27&$##, DDR3 1333/ 1066 SDRAM%Z #7R— K~ (&K
16GBH # A E)

B FAFLFYRILXAEVT VAR

LAN

= Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k
F—F4F

m Realtek® ALC887

m BF Y URILF—T A FHEDEHR—K

= Azalia 1.0%#L

SATA
® Intel® H61(Z & 5 SATA 3Gb/sTR— NE#EH

ax958—
= /ONNZ)L
- PSI2RIAKR—N x1
- PSR2F—R—RRKR—K x1
- USB2.0K—h x6
- HDMIK— K x1*
- VGAR—h x1*
- LAND ¥ ¥ U x1
- A=FAFT YV <3
*HDMIEVGAR— NEEEL 12T ST 4 vy U RTO LY D& EBEL
TWEY, )
HEF Y URILEBOLSHIC, TERLSEROF Y ILBXT IOV
NZLASHEHALTEE W, )
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" FUR—RIRTR—
- USB2.0dx%7&— x2
- JAYINZRLA—FAFDARIE— x1
- NSLILR—RIZRIR—x1
- DUTILR-RIRIR—x1
- TPMOZRI 22— x1
- ARt H ORI E— x1
AO0v bk
= PCle 3.0x16 A0 Y ~ x1
= PCle 2.0 x1AOY k x1
T3k
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)
SV

= 6

BHM OCPUNISRIE TRWebY 4 hE ISR
=W,

http://www.msi.com/service/cpu-support

BHOXEVED I —-LRBRRICOVTIETRWebY 1 ~
EIBBIEEV,

http://www.msi.com/service/test-report

HRCOVTHELWERZROOBER. BEOWebH (1 hESRL TS
W http://www.msi.com/index.php
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I/O/XZIL

UTNZILOBRBATOBEYTY,

PSI2NIA Line-In
.- USB 2.0R—k Line-Out
VGAR— K
7 HDMIZR— MIC
==
PS2F —R—R HDmIM USB 2.0K—k

I\ su

*BF VT RNEREOESHIC, TERESEHOF v FNBXT 7O NIYFIL
AESHHLTSEE .

* HDMI# L UVCGAR— NG L =057 1Y ORTOtY Y DK EBEL T
W&,

N—=ROIF7EYRNTYTS

LGA1155 CPUB & T’V — T — D %k
CPUEBW N T BBEICE, A—N—E—REBESLEDICE—RI VI
CPUILEBETDHLSICREICBMY AT T EE Y, TROFIEICH>TELL
CPUELCPUY—Z—#EBLTLKIEEV, KBHEEBRDERENDHECPUY
NP —R—RBEEDWBEREET.

LGA 1155 CPUILD\WT

IHF—R—ROEBELZ &I, CPUEZEELLKAXNZ=HIZ, LGA 1155 CPUD
E—RNRATLYHXAICEEBERS DEX2ET, BRV=ZAD—@EFrHUET,
BEBVRHOY—IAELEFAZE1OFAICATTERELERT,

BRSO DEH fIERD DEH

HBLVROY—INFELEFAZEY
1DHFBICEFTEELET,
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-

ROFIEICH>TELLKCPUECPUY—F—ZRBL TS EE L,
1. BABBEBETO-—F42ILN—EALTRBILET,

2. LN—HBRABRNEICE 2®RohDE, O—F
A VITL—RFEBNICEILEY, CPUY
TYROEYEMABVWTTEL,

3. CPUZXEXNTCPUYT Y NIEDLEET., TH
ENEMERANDHDABETCPUEZEEL T #
TV, HEBROODBHNCPUYT Y NOBE—
FICHY, U ESZE=BRLET,

4. O—F42ITL— EBRHT, READT SR
FYOFRTYTEALET,

5 CPUAELLKYTYRCIRE>TVBHZ xR
BLTLEEY, LN—ETFALTEED2EHD
TAOvyoILES,.

6. MEMBERBECPUNBROHLEDLEZ®IC,
CPUNEIZBVEOBR—ANELREHRT—
TEHZCBHL T LEE W,

7. IY—R—ROCPUZ7>IARIRX—%EHRLH
LTLEEEY,

8. TT7UOIANVNT7FUOARVZ—ICEE, Th
7Y INRICBE2T, E=RI VU RTIH—
R—RIZBEFT,

9. CPUY—Z—OHBOE>YEIHY—R—KRDE
ERCEDE, Wo2<WERLIAKET., U2 1
WFBE, YUY IHNBCABNETT,

10. NBENFELVCEERRELET,

1. J#&IZ, CPUZ 7T —T L EIY—KR—RD
ORIV E—ICERLET,

PN

CEFEBIETBLEDHIC, CPUYTY NRODEZERAEVTTE (),

*SRATLAERBBTBEIC, BFCPUI—F—HLoN ) REEShECEERE
BLTLEZL,
JTy NCFHENBTSIFY ON/N—ETHEV T ES . CPUES
LIRETIEER. COTTRFYIH/N—EREL, YTV NDEZER
FLTSEZV,

CPUZ 7> DEBIZCDOVTIRCPUZ 7 > DEMDHBEE BB EE 1,

*

*
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BAR

RY—R—REASAVARN=ILTHE, HFACIYT—R—RIIHL THERERY)
REREY RET—AROBMATL—MIAVAR=)LLTLKEEY, T—A
B#EOIONY V7L — K& XY —R— ROBEY & HICREE hiziONY V7
L—KNCHWEZXET, IONY I 7L— HFRUZEALEVT, EEICT—
ALHBHIAHBZRNETT, BT TL—MDRARY REIHYF—R—RORLURE
EHETHET, T—AREHIIBHENLRUTIY—AR—RZBEELE T, L
NONMBEFATOLS ICRRENE T, FMHICODVTRERT—ABEOIY =17
LESBLTLEEV,

::L 38 O:
=%t ’l
< |
37
N &

N7
7 N
S99 _|
Sha i
r N
| i
3 5
A |
Kk 2
S Ok
2A
% <} P
A° &
. Ehmml
D’ BEHH:
PEEER =

Aﬁ-‘i

* XY —IR—REFEAICA AN T, TEEBADBEEHIELET,

* NY—IK— ROBZEILTBEHIC, YP—R—ROEEET—IDEDE
DT —RICERY (HF T RERIR > R 7HFEIEEhE T,

*2A—NESEBCIRNAN BB EHIC, NY—R—KR/T—IOAICEED
Od2AR—FRNERY BV EEREL TS EZ (.
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBIZZLAGEDIMMADY ~
OHAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZI—-LHF LAY EEBEND L, TEZ1-LOWRTFHIH
BABLBNET.

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

A p:3 3

*FATFNFrRAT O CRTHEMCTBICHA—DXEVERKEL TS L
&0

* XEUZOY MEDIMM1EBAEMIZEHAL TS EE L,
*N=ROITOHBRDEDIZ, A>XRN—)OFIEICHE> TEE V. £FX

FUEZ2—), ThAETS5T714 Y IIH—RTT, RNTH, 2EES
IS574YORH—REGTLTTFZ,
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JPWR1: ATX 24> BIRIR V& —
ATXBR24EY IRV 2 —Z2EHKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE
ZEDEIFELLERTNET,

JPWR2: ATX4E >V BRIZX I & —
ZO1RVOERIZVZ—&. CPULEREZMIGLET.

A&‘l

ARBEBFESEBICF LEBDIRIR—EELSBEL TV IRXEN B &

o

CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2: 7 7 > BIRIX Y &—
77VBRIAZRVE—RE+12VOAH 77 2 R—KNLET, ARBICEI R
FAN=—RIIFTEZEZFY7EY NEE#BIBE, CPUZ7>O NO—)L
ERATREHIC, AE—REVY R0, BCRFEhET7 7V E2ERL
BHNEBRYERA. BDFIRTOT 7 UEBEBLTLEET LY, BHOS AT
L7 T7UNFIP—R—RICEHREIE<LT, TORDYICESICEBRICERE
NET, DATL7 7V EANN ORATELRS AT AT 7 AR —C#E
RIBDENTEFRT,

CPUFAN1 SYSFAN1 SYSFAN2
- SIS,
S5 2RSS

O
Q
Q.

@*)oa
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SATA1~4: SATATI XY & —
COARVE—RBERIUTIATAA Y EZ—TIAAR—KTT, —20O1
ROB—IZ2&, —DOIUTILATATFNA R ZERTDENTEET,
ST ILATAFINA AT 1 AU RTA4J(HDD), 75V IAXEURTAT
(SSD)& Y3 k54 7 (CD/ DVD/ Blu-Ray) £ 2 &£ ¥,

AEE

* SUTNATAT =TI ESHIO0ER LICHTS B VLS ICLTTFE V. F—XEz
RICEENBED AN B ET,

* SATAT—7 N Ol AE—Td. KL, AR—IDEFHDEHIZ, F55T
ROR—ILBEHTDCEEBEDOLFET,

JFP1, JFP2: 70> MAFIN AR B—

AHERBICE., 7O MNRILARASY FRLEDERRE L EETHERAIC, =
2070V MNZILIARIZ—NABEIATVET, JFPIRA > Fleo7O0>
NNZLVEGTHFA A RICERLTVET,

JCOM1: U FLAR—NIRI &R—
16550AF ¥ 7 #RAL 1216/N4( MFIFOIL TF—REREZTVET. ZOIXRY
BT AR VARERMEOS )T INTNA AEEETEE T,
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JUSB1, JUSB2: USB 2.04L3R 1%V & —

ZMI% Y Z—IEIntel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATINAXZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7 I -ABIBBENERTDENTEET,

2,
iz
=T o,

= G e
S e
3
=%,
el

JAUD1: 702 MAZRLA—F 4 ARV B —

7OV MNRILA=—FAFEIAYEEZFERTDE, 7OVRNRILASOF
—TAFHINTRELEET, EVRIG A > TILO7 0> NNRILERT
HFAHARCERLTVET,

JeM: F—ABB e Y—ORI 58—
COARVE—RBT—ARA Y FILERENET, T-ANHATShDE, T
— AR - -RNCBYET, SATLARZOREEZRRL., B
EXVE—DEZEHEICKRRLET, COBEXYE—2Z0UT TR,
BIOSEHEZHWTXY t—JZHELET,
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JTPM1: TPMED 1 —)LXRV 8 —

|

W,

1T7NESRLUTLE

Y MR—AX

2 8 —(ETPM (Trusted Platform Module) €2 1 — )L Z#E#HEL £ T,
>

ES
DVWTRETPMEFIUTF 4T

(o]

iz

SVONTFLILR—NT STy heERLET. N5

2

IR—EFT
LIR—KNEEENE TR —KR—NTHY . EPP(Enhanced Parallel Port) &

ECP(Extended Capabilities Parallel Porty E— RZHR—NL &,

=

JLPTE: AT LAR—RNIZRI 52—
w1

o
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JBAT1: 2 1) 7PCMOS> + /%
AHERICEBIOSHETEEHREZRFITHREDHHTCMOSXEY ZEEHL TH
Y, BETIRE VBN SELEHIGTIETHERERBFLTVET,
DCMOSXEVICEBZShIETFNAABRICEL 2T, OSERRICEEEEDC
ENTRICAYET, YATAREEIVFTLEVWVBERIOT v NERL
TLEEV,

T—RERTF TF—REOUT

YA

SRTLANF7OBIC, CHRZ+v>2/VEZI—KTBZETCMOS RAMED U
TFLES, ThASTv 2 /VERHEET, ZXATLBEBFEOCMOSND U T IE
HEIFIES TS EE Ve YY—R— ROBBRKKBEEICRSBRY BV E T,

JUSB_PW1: USBER v /Y
2D v 2 /Nd“Wakeup from S3/S4/S5 by USB and PS/2 device ##E % A %/
WMILET,

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

P

¥ > /VE[Enabled|iICFRET D L. +5VSBE LU 2AU LD ERBEHKEHZF S F
ER
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PCleAO0Y b
PCleAO0Y hEPClef B —7 T—ARN— REHR—MLET,

PCle x16 A0 Y

PClex1AOY bk

HIRH— REFALIEYRYNL VY TBHE, RTREVICBRETSTEK
TLEE Ve LRH—RICOVTHBRBBAL LY ENEXZITLEZAT,
v /N, RAYF, BIOSHERBEE/N—RIITRE, Y7RNIITREE
2TEFTLTEE,
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BIOSORE

OoE1—2—%2R88HT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFR2ICAY)
F9, FTREOXYE—IHNBALCKRRENATVSHIC<DEL>F—%#H T &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu

(DEL>*— £ L TREEE £ HOHT)

<DEL>ZHTHICCOXY E—TI N BATLE2LBE,. BEREBRATEH
<RESET>Z# LTI ATLZBRBL T EE W, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
FRCHLTEERBTESRT,

I\ s

K ENEZRTLADMEEDEHIZ, FEDEBIOSH T —i##EH I BIF/
HEFFTORNTHENET, TNT. COBRHBSBALIIT. BIFOBIOSE £
BRBENBYET,

AZa—)\—

Setup Utility - Copyright (C) 20

Systen Date

Main Menu
BEH/RABREDS AT LAOEENBREREEZTVET,

Advanced

HERBIOSHEENRREZITVE T,

Overclocking

DRAMZ 1 2 J X CPUBKEN B BREZTVE T,
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M-Flash

USBXEU RZA T &> BIOSEHMETSBICEALET, (FAT/FATI27
*—X Y NDH),

Security

BEEPI—H—NATD—RBEBEETVET,

Boot

AT LBEBTNA ADBLIENERELET.

Save & Exit
BIOSTF7# ) MEX LR IBHAROZREEZO—RL, EELLREEERT
LTHRTLETD,

F-=N=o0Ov Y

tio Setup Utility -

Adjust CPU Ratio [Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
CPUEXEURE—ROBRBZRRLET. SiEATT,

Adjust CPU Ratio
COEAREREDY FAO—LL, ABHZVRIF—K—ROIOY FRAE
— KRBT 7O0EYy YORBIOY VORAE—KERELET., 7OEY Y
AEMEEYR— N TBBAICEADTT .

Adjusted CPU Frequency
BELULCPUBARBERTLEY, BilEATY,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZHRELET.
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EIST

YLERAR A > T )L® SpeedStepT ¥ /AP (EIST)DEh/EX ZREL £, Speed
Step7T ¥ /OPRFCPUNERICISUTBE L BRKEELEE., NT74—T>
ALEBENEMIEECPUNRKBAEMZ DHAETT, HLRARA>TIL® Speed
StepT Y /O (EIST)ZHYR—NTHCPUZKERML ZBEICRENTEETT,

Intel Turbo Boost

A2 FI)® Turbo Boost79 /O & HR—NFBHCPUREETDECOEBN
RREN, 42T I)L® Turbo BoostT ¥ /OZ DEMBEMEBRTELCLET,

F7Vr—2a> Y7 NI MEOBLEEERLESEEXRNERBISH25EE
C70tYy HARKECPURENEEI/OY VEBATEHNICE(LEER L
HARECBYET,

OC Genie
OC Genie#iEZ B /EHICLET,

DRAM Frequency
XEVERBEZRELET,

Adjusted DRAM Frequency
BEL DRAMARBZRRLET. ZREATT,

Extreme Memory Profile (X.M.P)
4 T )LExtreme Memory Profile (XMP)ZHEX/MEMICLET, FMICOVTE
AVTILOWEBH A REZBRBIEEE L,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMZ A 22U A'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tecty EEPROMIEHRICK VIV RO—LTBIHESHERELE T, [Auto]iCFR
ETBDE. DRAMZA IV J#H/MIIL T, BT O[Advanced DRAM Configura-
tion] X Z1—A"SPDOEH/REZEIC. ABWICHBELRELZTVET. [Manualllc
BRETDHE, UTOXZ1—%2FHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥—Z#{F &, YT X Z1—HFRREhEF. BREDRAME A Y
EZRETEET,

Command Rate
DRAMOXY > REZIQ> O—)LET,

tCL
SDRAMA G AAKIN Y REZEL LERHAKERBRIIETORAIY
JEBETHBCASLA TV —%ERELET,

tRCD

RAS(fT7 RLAEB)ECASBI7 RLAGS)NESHBREFH THREL X
T, —ROICOOY IH A JIENNE VG EDRAMO BMERE A LAY &
ED
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tRP

DRAMA VLY 1B BT HEREZBERIDRHEFHTRELE
T RASESOIOY VBN CORBERELETITN, EREZEEIH LD
OBEAZY BZWVEEEDRAMOU 7L Y 2 1 EFRELICHEY . DRAMA T
— R ERBTEBRLLBRENBYVET, PATAILAHDRAMZE A VA K
—LUIEBEOXKCOBEENFATEET,

tRAS
RAS(fT7 RLABES)NMRELTHSTF— 2/ RAHE BT TORMERE
L&,

tRFC
RFCHARBLTAST— XA RHEETNDETORBMEREL &,
tWR

TIVF¥—OHNENZHOTF—2NOBRAKI_BEIDIRBMEFHTRET SN
FWRT T, CORETRTVF ¥ —INEAZEIC, BAKNY 77 DT
—EHFAEVEICRRICBERATNRLSICRETIHENHYET,

tWTR

AUXEUNYVIORNTABE D EZRAGHHL SHAM)GRIEITOBR
BEZFHTRELET, RAMIBTOHROIECNO gating > RIBIE
REERIHTEET,

tRRD
BRBIRXREIUNVIBTTF BTV RRAETS LHOELERBEFEH TR
L&ET,

tRTP
COBRERFT—EARIRAKETVFY—IOHo0REEKREI> ~NO—LL
EED

tFAW
tFAWR A SV T #RELET.

twCL
tWCLEA Z VT ZRELET,

tCKE
tCKERA SV U ZRELET,

tRTL
AEELEOREEZTVET,
Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F¥F—Z &, HTXZI-HFRRENET, EFrTUIILOLHD
BRBEXEVRAIVIZRETEERT,
GT OverClocking
MELETS 74 OAOF—=N—00OY VEBMEHIILET,
GT Ratio
RELETZ 74y VARRBOF/EEREINO—LL, MELEIZT T4
VAN RBZEARBEESETEHESEET,
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Adjusted GT Frequency
BELEREIS 71V VARRBERRLET, BEATY.

DRAM Voltage
XEVEEEZHARLET,

CPU Features
<Enter>F¥—%&#{F &, YT XZ1—HFRRENET, CPUNMEEEFRTE

°

Hyper-threading

NAN=AL Y T4 THEECRIEL ZCPUEBFELDIZE, 1 20CPUT
TE2OOHMEMNBZCPUITE L TRAS ., WInEBHEEFOD N
TEET, BEALDBA, NAN—ALYFA U IHEEEMHCTRE
TYATLOUNEMEZE ETEERTHN. YIILFCPUILHIBL TLWRLOSY
T7VTr—23a>vVY 7 RNIITRESHEEDisable(fEA L& V)ICRREL T
TEWV, SATLAOBENTREILEDBENBVET,

Active Processor Cores
TOT47 70y AT ORERBRLET,

Limit CPUID Maximum
COEBR, AVARL—FAVIIATABEZRATIBRICATLAD
AE—RZHBRIDLEHICAVET,

Execute Disable Bit

AEEEAMICTDET, "NV TFPA-N—T7O-KE, tHEILDE
BERB D LTANSATLERET D EN TEET ., FMEERKCPUN T
TVTr—=2a vBOXEUIVTEZIVRNO-LTRET, D—LRTA
NABENBENDEDA—RENY 7J7IVTRECHALLDETRITA
ZRHIEL., PATLAOBERABANOGEERETADENTEXRT,.

Intel Virtualization Tech
COBEETRAVTIERBATY /O OBME M EBRTEET, FLW
BRIZOVTR A TILEOWebY 4 RESRL TS EE L,

Intel VT-D Tech
COEBTRAVTIVIDT YV /O OBEMBENEBRTEET, H#LWE
WICOVTRATILEOWeb 1 RESBL T EE L,

Power Technology
Intel Dynamic Power7 2 /O E— RZERLE T,

C1E Support
CPUAT A RIVRENKICHEEBNZERMTEERT, L, £2TOCPUN
COILRBB(CIE)ZEYR—RLTVEDHTRB) FHA,

OverSpeed Protection

ABEEFCPUDHEE N TR AL, REDCPUBIEEERLET. &
PEEZEAZ L, T7ORYYAFEABNCIOY VEREEZEELET,
CPUEA—N—2o0OY I LEWESICE. COEE %[Disabled]ICFEL T
EEWV,
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Intel C-State
C-stateld 7 1 RILBERO 7Oy 4 EBEBEHEERMLE T, CstateTV /
O2%HYR—NTBCPUEREBL BRI, COBBNRRENET,

Package C State limit
C-state limit&:2IRL £7

Long duration power limit(W)
REMBRESOTDPENFIREZARLET,

Long duration maintained(s)
RREMBEEAFOBIFIRHERFFEZFELET,

Short duration power limit(W)
EREOTDPEL#IRZHAELFT,
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anges and Exit

Discard Changes and Exit
ZELULREEERFETRTLET,

Save Changes and Reboot
ZEULREEEREFLT, YATLZBEBLE,

Save Changes
BELCREEERFLET,

Discard Changes
ZELLREEZREFELEE A

Restore Defaults
IHHAROREEFTHLET,

== Boot Override ==
AVAR=ILENEARNL—=DFNAABXZ1—ICRREhET, I—H—
HFEORO—DZBRLT, 7T—hFNARELET,
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FRAFEREVYRIATREHRER
REFE<RFEEFRSREGEENE>

BEEEURAE
BHFEH @ | % | B | A | smmx | saoxm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O o
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o O o o
K &I ER (ACD, DVDE)
(Optical Disk Driver) x| o] ©° o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
4 A1 % (1/0 Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o © © Q o
W& ERB (LCD Panel) X X @] e} O @]
R1ES (Memory) X O e} O O o
(Processor and Heatsink) X o o o o o
#F (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O O
123288 (Remote Control) X O O e} O o
78 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) O (e}
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X O O e} O O

1. *EDR R E AR AR PR NI B BR AR (PCB) R B BUAHE, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB HSI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHEZSFRESRPLFETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%.

6. AP REAZHREAMREPUPEIRAFS H E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;388-2009)%%2%* (BB E TEEPUPBIIRREA A RABZHSERATEEE
Mo )

w N
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